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Notes, Cautions, and Warnings
Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of

your computer.

A CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data
if instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage,
personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo and PowerEdge are trademarks of Dell Inc.;
Intel and Xeon are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries;
Microsoft, Windows, Windows Server and Hyper-V are either trademarks or registered trademarks
of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries; SUSE is a registered trademark
of Novell, Inc. in the United States and other countries; Citrix and XenServer are trademarks

of Citrix Systems, Inc. and/or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States
Patent and Trademark Office and in other countries; VMware is a registered trademark or trademark
(the “Marks”) of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions; Solaris is a trademark
of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.
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Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Installing the Rails and System in a Rack

N
N
N
N
N
N
N
N
N
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Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Power Cable(s)

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Securing the Power Cable(s)

Attach the power cable retention bracket on the right bend of the power
supply handle. Bend the system power cable into a loop as shown in the
illustration and attach to the bracket’s cable clasp.

Plug the other end of the power cable into a grounded electrical outlet or

a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS)
or a power distribution unit (PDU).

Turning On the System

O

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators
should light.
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Installing the Optional Bezel

&é

oy

Install the bezel (optional).

Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system
documentation that ships with your system. To install an operating system for
the first time, see the installation and configuration documentation for your
operating system. Be sure the operating system is installed before installing
hardware or software not purchased with the system.

Supported Operating Systems

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Enterprise,
and Datacenter (x64) Editions

*  Microsoft Windows Server 2008 Standard and Enterprise (x86) Editions
with SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise, and
Datacenter (x64) Editions with SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 Standard and Enterprise (x86) Editions
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Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise, and
Datacenter (x64) Editions (with Hyper-V role enabled)

Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise (x86) Editions
Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise (x64) Editions

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard and Enterprise (x806)
Editions with SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise,
and Datacenter (x64) Editions with SP2

Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard and
Premium (x64) Editions

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) with SP3
Solaris® 10 10/9 (x86_64) (when available)
VMware® ESX Version 4.0 Update 1

VMware ESXi Version 4.0 Update 1

Citrix® XenServer™ 5.6 (when available)

NOTE: For the latest information on supported operating systems,
see support.dell.com.
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Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your
system. Warranty information may be included within this document or as a
separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes
how to install your system into a rack.

* The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document is available online at
support.dell.com/manuals.

* Any media that ships with your system that provides documentation
and tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software,
system updates, and system components that you purchased with
your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com/manuals and read the
updates first because they often supersede information in other documents.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does
not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell™ offers
comprehensive hardware training and certification. See dell.com/training
for more information. This service may not be offered in all locations.
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Technical Specifications

Processor

Processor type

Up to four Intel® Xeon® 7500 series processors
(up to eight core processors)

Or

Up to four Intel Xeon 6500 series processors
(up to eight core processors)

Expansion Bus

Bus type

Expansion slots

PCI Express Generation 2

Riser 1

Slot 1: x8 link with x16 physical connector,

9.5-inch length, standard height

Slot 2: x4 link with x8 physical connector, low-profile,
with a standard height bracket

System Board
Slot 3: x8 link with x8 physical connector, low-profile
Slot 4: x8 link with x8 physical connector, low-profile

Riser 2

Slot 5: x8 link with x16 physical connector,
9.5-inch length, standard height

Slot 6: x8 link with x16 physical connector,
9.5-inch length, standard height

Memory

Architecture
Memory module sockets

Memory module capacities

Minimum RAM

Maximum RAM

1066 MHz DDR3 registered ECC DIMMs
Thirty two 240-pin

1 GB, 2 GB, 4 GB, § GB, or 16 GB RDIMMs
(single, dual, or quad-rank depending on capacity)

4 GB (per processor)

NOTE: Itis recommended that you install a minimum
of 16 GB to run applications.

512 GB (with 16 GB RDIMMs)
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Drives

Hard drives

Diskette drive

Optical drive

Up to six 2.5-inch, internal hot-swappable
SAS, SATA, or SSD drives

Optional external USB 1.44 MB

One optional slimline SATA DVD-ROM
or DVD+RW drive

NOTE: DVD devices are data only.

Flash drive Optional internal USB
Optional internal dual SD module
Optional vFlash card (with iDRAC6
Enterprise card)
Connectors
Back
NIC Four RJ-45 (for integrated 1 GB NICs)

NIC (Management NIC)

Serial
USB
Video
vFlash

Front
Video
USB

Internal
USB
SD

One optional management NIC port on
1IDRACG6 Enterprise card

9-pin, DTE, 16550-compatible
Four 4-pin, USB 2.0-compliant
15-pin VGA

One optional vFlash memory card slot on
iDRAC6 Enterprise card

15-pin VGA
Two 4-pin, USB 2.0-compliant

One 4-pin, USB 2.0-compliant

Two optional internal SD modules
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Video

Video type

Video memory

Integrated Matrox G200 with iDRAC6
8 MB (shared with iDRAC application

memory)
Power
AC power supply
Wattage (per power supply) 1100 W

Voltage (per power supply)
System heat dissipation

Maximum inrush current

(per power supply)

Batteries
System battery

RAID battery (optional)

100-240V, 50/60 Hz, auto-ranging

4012 BTU/Hr

Under typical line conditions and over
the entire system ambient operating range,

the inrush current may reach 55 A per power

supply for 10 ms or less

CR 2032 3.0-V lithium coin cell
3.7 V lithium ion

Physical
Height 8.642 cm (3.40 in)
Width 44.05 cm (17.34 in) without bezel
48.24 cm (18.99 in) with bezel
Depth 72.06 cm (28.37 in) without bezel
)

Weight (maximum configuration)

Weight (empty)

75.56 cm (29.75 in
26.1 kg (57.541b)
21.15 kg (46.64 1b)

with bezel
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Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating

Storage

Relative humidity

Operating

Storage
Maximum vibration

Operating

Storage
Maximum shock

Operating

Storage

10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C per hour
NOTE: For altitudes above 2950 feet,

the maximum operating temperature is
derated 1°F/550 ft.

—40° to 65°C (-40° to 149°F) with
a maximum temperature gradation of
20°C per hour

20% to 80% (noncondensing) with
a maximum humidity gradation of

10% per hour
5% to 95% (noncondensing)

0.26 G at 5-350 Hz for 15 min
0.5 G at 3-200 Hz for 15 min

One shock pulse in the positive z axis
(one pulse on each side of the system) of
31 G for 2.6 ms in the operational orientation

Six consecutively executed shock pulses

in the positive and negative x, y, and z axes
(one pulse on cach side of the system)

of 71 G for up to 2 ms
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Environmental (continued)

Altitude
Operating

Storage
Airborne Contaminant Level

Class

16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet,
the maximum operating temperature
is derated 1°F/550 ft.

-16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)

G2 or lower as defined by ISA-S71.04-1985

Getting Started With Your System
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Poznamky a upozornéni

Q POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dilezité informace, které pomahaji
lepSimu vyuziti pocitace.

/\ UPOZORNENI: UPOZORNENI poukazuje na moznost poskozeni
hardwaru nebo ztraty dat v pfipadé nedodrzeni pokynd.

A VAROVANI: VAROVANI upozoriiuje na potencialni nebezpeéi
poskozeni majetku, irazu nebo smrti.

Informace v tomto dokumentu se mohou bez predchoziho upozornéni zménit.
© 2009 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoliv reprodukce téchto materiali bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je ptisné zakazana.

Ochranné znamky pouzité v tomto textu: Dell, logo DELL a PowerEdge jsou ochranné znamky
spolec¢nosti Dell Inc. Intel a Xeon jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Intel Corporation

v USA a dal8ich zemich. Microsoft, Windows, Windows Server a Hyper-V jsou ochranné znamky

nebo registrované ochranné znamky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a dalSich zemich.
SUSE je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Novell, Inc. v USA a dalsich zemich.

Citrix a XenServer jsou ochranné znamky spolec¢nosti Citrix Systems, Inc. a/nebo jedné nebo vice
jejich pobocek amohou bytregistrovany ufadem pro patenty a ochranné znamky v USA a dalsich zemich.
VMware je registrovana ochrannd znamka nebo ochranna znamka spole¢nosti VMware, Inc. v USA

a dalsich zemich. Solaris je ochranna znamka spoleénosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dal$ich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dalsi ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem
na spolecnosti vlastnici tyto znamky a nazvy nebo na jejich produkty. Spole¢nost Dell Inc. nema
vlastnické zajmy vici ochrannym znamkam a obchodnim nazviim jinym nez svym vlastnim.

Regulatorni model: Rada E05S

Listopad 2009 €. dilu X919M Rev. A01



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pfed provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte
bezpecnostni pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti.

Instalace kolejni¢ek a systému do stojanu

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Sestavte kolejnicky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpeénostnich
pokynd a pokyni k instalaci do stojanu dodanych se systémem.

Zaciname se systémem |
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Volitelné — Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru

Pfipojte klavesnici, mys a monitor (volitelné).

Konektory na zadni strané systému maji ikony znazorfiujici, ktery kabel se
ma piipojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby Srouby na konektoru kabelu
monitoru byly dobie dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pripojeni napajecich kabell

Pfipojte napajeci kabely k systému, a pokud pouZzivate monitor, pfipojte
napajeci kabel také k monitoru.
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Zajisténi napajecich kabell

Pripevnéte retencni svorku napajeciho kabelu do pravého ohybu rukojeti
napéjeciho zdroje. Ud¢lejte na napajecim kabelu smycku, jak je znazornéno
na obrazku, a pripevnéte ho do pfislusného tuchytu.

Poté zasurite druhy konec napajeciho kabelu do uzemnéné elektrické zasuvky
nebo jej pripojte k samostatnému zdroji napajeni, napiiklad ke zdroji
nepferusitelného napajeni (UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).

Zapnuti systému

O

Stisknéte vypina¢ na systému a na monitoru. Indikatory napajeni by se mély
rozsvitit.
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Instalace voliteIného €elniho krytu

N
\
N
A

Nainstalujte ¢elni kryt (volitelny).

Dokonéeni nastaveni opera¢niho systému

Pokud jste zakoupili pfedinstalovany operacni systém, prostudujte dokumentaci
k opera¢nimu systému dodanou se systémem. Chcete-li provést prvni instalaci
operacniho systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci
operacniho systému. NeZ zacnete s instalaci hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl
zakoupen spoleéné se systémem, ujistéte se, Ze je nainstalovan operacni systém.
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Podporované operaéni systémy

Microsoft® Windows Server® 2008 R2, edice Standard, Enterprise
a Datacenter (x64)

Microsoft Windows Server 2008, edice Standard a Enterprise (x86)
s aktualizaci SP2

Microsoft Windows Server 2008, edice Standard, Enterprise
a Datacenter (x64) s aktualizaci SP2

Microsoft Windows Server 2008, edice Standard a Enterprise (x86)

Microsoft Windows Server 2008, edice Standard, Enterprise
a Datacenter (x64) s povolenou roli Hyper-V

Microsoft Windows Server 2003, edice Standard a Enterprise (x86)
Microsoft Windows Server 2003, edice Standard a Enterprise (x64)

Microsoft Windows Server 2003 R2, edice Standard a Enterprise (x86)
s aktualizaci SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2, edice Standard, Enterprise
a Datacenter (x64) s aktualizaci SP2

Microsoft Windows Essential Business Server 2008, edice Standard
a Premium (x64)

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) s aktualizaci SP3
Solaris® 10 10/9 (x86_64) (jakmile bude k dispozici)
VMware® ESX verze 4.0, aktualizace 1

VMware ESXi verze 4.0, aktualizace 1

Citrix® XenServer™ 5.6 (jakmile bude k dispozici)

POZNAMKA: Nejnové;si informace o podporovanych operaénich systémech
naleznete na webu support.dell.com.
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DalsSi uzite¢né informace

A VAROVANI: Prostudujte si informace o bezpe&nosti a pfedpisech,
které byly dodany se systémem. Informace o zaruce jsou soucasti
tohoto dokumentu nebo jsou pfilozeny samostatné.

* Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.

*  Prirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému
a popisuje feSeni problému se systémem a instalaci nebo vyménu
komponent. Tento dokument je k dispozici online na adrese
support.dell.com/manuals.

* Média dodana se systémem obsahuji dokumentaci a nastroje pro
konfiguraci a spravu systému. Mohou byt dodana napiiklad média tykajici
se operacniho systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému
a komponent zakoupenych se systémem.

Q POZNAMKA: Vzdy nejprve zkontrolujte a pro&téte aktualizace uvedené
na adrese support.dell.com/manuals, protoZe tyto aktualizace ¢asto
nahrazuji informace v ostatnich dokumentech.

Odborna pomoc

Nerozumite-1i nékterému z postupti popsanych v této prirucce nebo nepracuje-li
systém podle ocekavani, nahlédnéte do Prirucky majitele hardwaru. Spole¢nost
Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni $koleni a certifikaci. Dalsi
informace naleznete na webovych strankach dell.com/training. Tato sluzba
nemusi byt nabizena ve vSech regionech.
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Technické specifikace

Procesor

Typ procesoru

Az Ctyti procesory fady Intel® Xeon® 7500
(procesory s az osmi jadry)

Nebo

AZ ¢tyfi procesory fady Intel Xeon 6500
(procesory s az osmi jadry)

Rozsirovaci sbhérnice

Typ sbérnice

Rozsifovaci sloty

PCI Express 2. generace

Zvedaci karta 1

Slot 1: Propojeni x8 s fyzickym konektorem x16,
délka 9,5 palce, standardni vyska

Slot 2: Propojeni x4 s fyzickym konektorem x8,
nizkoprofilovy, s drzakem standardni vysky

Zikladni deska

Slot 3: Propojeni x8 s fyzickym konektorem x8,
nizkoprofilovy

Slot 4: Propojeni x8 s fyzickym konektorem x8,
nizkoprofilovy

Zvedaci karta 2

Slot 5: Propojeni x8 s fyzickym konektorem x16,
délka 9,5 palce, standardni vyska

Slot 6: Propojeni x8 s fyzickym konektorem x16,
délka 9,5 palce, standardni vyska
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Pamét’

Architektura

Sloty pro pamétové moduly

Kapacity pamétovych moduli

Minimum paméti RAM

Maximum paméti RAM

Moduly RDIMM DDR3 s taktovaci frekvenci
1066 MHz a ochranou ECC

Tticet dva 240kolikovych

Moduly RDIMM 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
nebo 16 GB (jednoduché, dualni nebo
kvadralni — v zavislosti na kapacit¢)

4 GB (na jeden procesor)

POZNAMKA: Pro spousténi aplikaci se
doporuc€uje nainstalovat minimalné 16 GB
paméti.

512 GB (s moduly RDIMM s kapacitou 16 GB)

Jednotky

Pevné disky Az Sest 2,5palcovych internich pevnych
diskd SAS, SATA nebo SSD vyménitelnych
za provozu

Disketova jednotka Volitelna externi jednotka USB 1,44 MB

Opticka jednotka Jedna volitelna jednotka DVD-ROM
nebo DVD+RW (slim-line SATA)
POZNAMKA: Zafizeni DVD jsou uréena
pouze pro data.

Jednotka Flash Volitelna interni USB
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Konektory

Vzadu
Sitové Ctyii konektory RJ-45 (pro integrované
sitové karty 1 Gb/s)
Sitovy (karta pro spravu) Jeden volitelny sitovy port pro spravu
na kart¢ iDRAC6 Enterprise
Sériovy 9kolikovy, DTE, kompatibilni s normou 16550
USB Ctyii 4kolikové, USB 2.0
Video 15kolikovy VGA
vFlash Jeden volitelny slot pro pamétovou kartu
vFlash na kart¢ iDRAC6 Enterprise
Vpiedu
Video 15kolikovy VGA
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Interni
USB Jeden 4kolikovy, USB 2.0
SD Dva volitelné interni moduly SD
Video
Typ grafiky Integrovana karta Matrox G200
na karté¢ iDRAC6
Graficka pamét’ 8 MB (sdilena s paméti pro aplikace iDRAC)
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Napajeni

Napajeci zdroj (stfidavy proud)
Vykon (na jeden napéjeci zdroj)
Napéti (na jeden napajeci zdroj)
Odvod tepla

Maximalni narazovy proud (na jeden
napéjeci zdroj)

Baterie

Systémova baterie

Baterie RAID (volitelna)

1100 W
100-240 V, 50/60 Hz, automatické ptepinani
4012 BTU/hod.

V typickych podminkach napajeni a v celém
provoznim rozsahu systému miize narazovy
proud dosahnout 55 A na jeden napéjeci zdroj
po dobu 10 ms nebo méné.

Lithium-iontovéa knoflikova baterie CR 2032
3,0V

Lithium-iontova baterie 3,7 V

Rozméry

Vyska 8,642 cm

Siika 44,05 cm bez ¢elniho krytu
48,24 cm s ¢elnim krytem

Hloubka 72,06 cm bez ¢elniho krytu

Hmotnost (maximalni konfigurace)

Hmotnost (prazdné)
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Prostredi

POZNAMKA: Dalsi informace o m&fenych udajich prostfedi najdete pro jednotlivé
systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota
Provozni 10 az 35 °C s maximalnim narustem teploty
0 10 °C za hodinu
POZNAMKA: V nadmofskych vyskach nad
900 metrli je maximalni provozni teplota
snizena o 1 °C na kazdych 300 metr(.
Skladovaci -40 az 65 °C s maximalnim nartstem teploty
0 20 °C za hodinu
Relativni vlhkost
Provozni 20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim

narustem vlhkosti o 10 % za hodinu

Skladovaci 5 az 95 % (bez kondenzace)
Maximalni vibrace

Provozni 0,26 g pii 5-350 Hz po dobu 15 minut

Skladovaci 0,5 g pti 3-200 Hz po dobu 15 minut

Maximalni raz
Provozni Jeden razovy impuls v kladné ose z (jeden

impuls na kazdé strané systému) o sile 31 G
v délce do 2,6 ms v provozni orientaci

Skladovaci Sest po sobé jdoucich razovych impulsi
v kladné i zaporné ose X, y a z (jeden impuls
na kazdé strané systému) o sile 71 G v délce
do 2 ms
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Prostiedi (Pokracovani)

Nadmoiska vyska

Provozni

Skladovaci
Uroven znecisténi vzduchu

Tiida
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-16 az 3 048 m

POZNAMKA: V nadmofiskych vyskach
nad 900 metrd je maximalni provozni teplota
snizena o 1 °C na kazdych 300 metrd.

-16 az 10 600 m

G2 nebo nizsi dle normy ISA-S71.04-1985
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Remarques, précautions et avertissements

Q REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

A PRECAUTION : une PRECAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du
matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions données.

A AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT vous avertit d"un risque d'endom-
magement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a2 modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : Dell, le logo DELL et PowerEdge sont des marques

de Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans
d'autres pays ; Microsoft, Windows, Windows Server et Hyper-V sont des marques ou des marques
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Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : avant de suivre la procédure suivante, lisez les consignes
de sécurité fournies avec le systéme.

Deéballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation des rails et du systeme dans un rack

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Assemblez les rails et installez le systéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre
systeme.
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Facultatif — Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire).

Les icones des connecteurs situées a l'arriere du systéme indiquent ot insérer
chaque cable. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur du cable
du moniteur, s'il en est équipé.

Branchement du ou des cables d'alimentation

Branchez le ou les cables d'alimentation au systeme ct, si vous utilisez
un moniteur, connectez son cible d'alimentation a celui-ci.
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Fixation du ou des cables d'alimentation

Fixez le support de fixation du céble sur la partie droite de la poignée du
bloc d'alimentation. Faites une boucle comme indiqué dans I'illustration
et insérez le cable d'alimentation dans le clip du support.

Branchez ensuite 'autre extrémité du cible d'alimentation sur une
prise secteur mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome
(onduleur ou unité de distribution de l'alimentation).

Mise sous tension du systéeme

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et sur celui du moniteur.
Les voyants d'alimentation s'allument.
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Installation du cadre en option

N
N
:\
N

Installez le cadre (si nécessaire).

Fin de l'installation du systéeme d'exploitation

Sivous avez acheté un systeme d'exploitation préinstallé, consultez tout
d'abord la documentation associée, fournie avec 'ordinateur. Pour une
premiere installation du systeme d'exploitation, consultez la documentation
relative a l'installation et a la configuration du systeme d'exploitation.
Veillez a installer le systeme d'exploitation avant tout élément matériel

ou logiciel acheté séparément.
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Systemes d'exploitation pris en charge

Microsoft® Windows Server® 2008 R2, Editions Standard, Enterprise,
et Datacenter (x64)

Microsoft Windows Server 2008, Editions Standard et Enterprise (x86)
avec SP2

Microsoft Windows Server 2008, Editions Standard, Enterprise
et DataCenter (x64) avec SP2

Microsoft Windows Server 2008, Editions Standard et Enterprise (x86)

Microsoft Windows Server 2008, Editions Standard, Enterprise et
Datacenter (x64) avec role Hyper-V activé

Microsoft Windows Server 2003, Editions Standard et Enterprise (x86)
Microsoft Windows Server 2003, Editions Standard et Enterprise (x64)

Microsoft Windows Server 2003 R2, Editions Standard et Enterprise (x86)
avec SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2, Editions Standard, Enterprise
et Datacenter (x64) avec SP2

Microsoft Windows Essential Business Server 2008, Editions Standard
et Premium (x64)

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) avec SP3
Solaris® 10 10/9 (x86_64) (selon disponibilité)
VMware® ESX Version 4.0, Mise a jour 1

VMware ESXi Version 4.0, Mise a jour 1

Citrix® XenServer™ 5.6 (selon disponibilité)

REMARQUE : pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site support dell.com.
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Autres informations utiles
A AVERTISSEMENT : reportez-vous aux informations sur la sécurité et les

réglementations fournies avec votre systeme. Les informations sur la garantie
se trouvent dans ce document ou dans un document distinct.

La documentation fournie avec le rack indique comment installer
le systéme dans un rack.

Le document Hardware Owner’s Manual (Manuel du propriétaire)
présente les caractéristiques du systeme et contient des informations
de dépannage et des instructions d'installation ou de remplacement
des composants. Il est disponible en ligne sur le site
support.dell.com/manuals.

Tous les supports fournis avec le systéme contiennent de la documentation
et des outils permettant de configurer et de gérer le systeme, notamment
les supports du systeme d'exploitation, du logiciel de gestion du systeme,
des mises a jour systeme et des composants systéme que vous avez achetés
avec le systeme.

Q REMARQUE : vérifiez toujours si des mises & jour sont disponibles sur le site
support.dell.com/manuals et lisez-les informations de mise a jour en premier,
car elles remplacent souvent les informations que contiennent les autres
documents.

Obtention d'une assistance technique

Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou

si le systéme ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au document
Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Dell™ offre

une formation exhaustive et une certification sur le matériel. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur dell.com/training. Ce service n'est
disponible que dans certains pays.

36

[ Guide de mise en route



Caractéristiques techniques

Processeur

Type de processcur Jusqu'a quatre processeurs Intel® Xeon®
série 7500 (processeurs a huit coeurs disponibles)
ou

Jusqu'a quatre processeurs Intel Xeon série 6500
(processeurs a huit coeurs disponibles)

Bus d'extension

Type de bus PCI Express 2¢eme génération

Logements d'extension Carte de montage 1
Logement 1 : liaison x8 avec connecteur physique
en x16, longueur de 9,5 pouces, hauteur standard
Logement 2 : liaison x4 avec connecteur physique
en x8, mi-hauteur, avec support de hauteur
standard

Carte systeme

Logement 3 : liaison x8 avec connecteur physique
en x8, mi-hauteur

Logement 4 : liaison x8 avec connecteur physique
en x8, mi-hauteur

Carte de montage 2

Logement 5 : liaison x8 avec connecteur physique
en x16, longueur de 9,5 pouces, hauteur standard
Logement 6 : liaison x8 avec connecteur physique
en x16, longueur de 9,5 pouces, hauteur standard
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Mémoire

Architecture

Connecteurs de barrettes
de mémoire

Capacité des barrettes
de mémoire

Modules DIMM ECC DDR3 enregistrés cadencés
a 1066 MHz

32 connecteurs a 240 broches

RDIMM de 1 Go, 2 Go, 4 Go, 8 Go ou 16 Go
(barrettes a simple, double ou quadruple rangée
sclon la capacité)

RAM minimale 4 Go (par processeur)
REMARQUE : il est recommandé d'installer 16 Go
au minimum pour exécuter les applications.

RAM maximale 512 Go (avec RDIMM de 16 Go)

Lecteurs

Disques durs
Lecteur de disquette

Lecteur optique

Lecteur Flash

Jusqu'a six disques durs SSD, SATA ou SAS internes
de 2,5 pouces, enfichables a chaud

Un lecteur de disquette de 1,44 Mo USB externe
(en option)
Un lecteur de DVD-ROM ou DVD+RW SATA

extra-plat (en option)

REMARQUE : les DVD sont uniquement des périphé-
riques de données.

USB interne (en option)
Module SD interne double (en option)
Carte vFlash en option (avec carte IDRAC6 Enterprise)
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Connecteurs

Arricre

NIC

Carte réscau
(carte de gestion)

Quatre connecteurs RJ-45
(pour cartes réscau de 1 Go intégrées)

Un port de carte réscau de gestion (en option)
sur une carte iIDRAC6 Enterprise

Série Un connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550
USB Quatre connecteurs a 4 broches,
compatibles USB 2.0
Vidéo Un connecteur VGA a 15 broches
vFlash Un logement de carte mémoire vFlash
(en option) sur une carte iDRACG6 Enterprise
Avant
Vidéo Un connecteur VGA a 15 broches
USB Deux connecteurs a 4 broches,
compatibles USB 2.0
Interne
USB Un connecteur a 4 broches, compatible USB 2.0
SD Deux modules SD internes (en option)
Vidéo

Type de vidéo

M¢émoire vidéo

Matrox G200 intégré avec iDRACO

8 Mo (partagés avec la mémoire
d'application iDRAC)
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Alimentation

Bloc d'alimentation en CA
Puissance (par bloc d'alimentation)
Tension (par bloc d'alimentation)
Dissipation thermique du systeme

Courant d'appel maximum
(par bloc d'alimentation)

Piles
Pile du systeme

Batterie RAID (en option)

1100 W
100-240V, 50/60 Hz, plages automatiques
4012 BTU/h

Dans des conditions de ligne typiques et dans
toute la gamme ambiante de fonctionnement
du systeme, le courant d'appel peut atteindre
55 A par bloc d'alimentation pendant un
maximum de 10 ms.

Pile bouton au lithium CR 2032 (3 V)
Lithium-ion 3,7 V

Caractéristiques physiques

Hauteur

Largeur
Profondeur

Poids (configuration maximale)

Poids (a vide)
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8,642 cm (3,40 pouces)

(
44,05 cm (

48,24 cm (18,99 pouces) avec le cadre
(

)

)
72,06 cm (28,37 pouces) sans le cadre
75,56 cm (29,75 pouces) avec le cadre

17,34 pouces) sans le cadre

26,1 kg (57,54 livres)
21,15 kg (46,64 livres)



Environnement

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures
environnementales liées a différentes configurations spécifiques,
voir www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

Stockage

Humidité relative

En fonctionnement

Stockage
Tolérance maximale aux vibrations

En fonctionnement
Stockage
Choc maximal

En fonctionnement

Stockage

De 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) avec un gradient

thermique maximal de 10 °C par heure

REMARQUE : pour les altitudes supérieures
a 900 metres (2 950 pieds), la température

maximale de fonctionnement est réduite de 1 °C

tous les 300 métres (1 °F tous les 550 pieds).
De -40 2 65 °C (de -40 a 149 °F) avec un

gradient thermique maximal de 20 °C par heure

De 20 a 80 % (sans condensation) avec un

gradient d'humidité maximal de 10 % par heure

De 5295 % (sans condensation)

0,26 G avec un balayage de 5 4 350 Hz
pendant 15 minutes

0,5 G avec un balayage de 3 a4 200 Hz
pendant 15 minutes

Une impulsion de choc de 31 G pendant
un maximum de 2,6 ms sur l'axe z positif
(une impulsion de chaque c6té du systeme)

Six chocs consécutifs de 71 G pendant un
maximum de 2 ms en positif et négatif sur
les axes x, y et z (une impulsion de chaque
c6té du systeme)
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Environnement (Suite)

Altitude
En fonctionnement De -16 23 048 m (de -50 a 10 000 pieds)
REMARQUE : pour les altitudes supérieures
a 900 metres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de 1 °C
tous les 300 métres (1 °F tous les 550 pieds).
Stockage De -16 210 600 m (-50 a4 35 000 pieds)

Contaminants en suspension dans l'air

Classe G2 ou inférieure selon la norme

ISA-S71.04-1985
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise
und Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen
aufmerksam, mit denen Sie das System besser einsetzen kénnen.

/\ VORSICHTSHINWEIS: Ein VORSICHTSHINWEIS weist auf mégliche
Gefahrenquellen hin, die Hardwaresché@den oder Datenverlust zur Folge
haben kdnnen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

A WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen
hingewiesen, die materielle Schaden, Verletzungen oder sogar den Tod
von Personen zur Folge haben kdnnen.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfiltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo und PowerEdge sind Marken von Dell Inc.;
Intel und Xeon sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Léndern;
Microsoft, Windows, Windows Server und Hyper-V sind Marken oder eingetragene Marken von
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Léndern; SUSE ist eine eingetragene Marke
von Novell, Inc. in den USA und anderen Lindern; Cifrix und XenServer sind Marken von Citrix
Systems, Inc. und/oder einer oder mehrerer ihrer Tochtergesellschaften und ist moglicherweise beim
Patent- und Markenamt der USA sowie in anderen Landern registriert; VMware ist eine eingetragene
Marke oder Marke (,,Marken) von VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten;
Solaris ist eine Marke von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Landern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen
und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Genormtes Modell E05S-Serie

November 2009 Teilenr. X919M Rev. A01



Installation und Konfiguration

A WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausfiihren der folgenden Schritte
die Sicherheitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie
die einzelnen Komponenten.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems
zunichst die mit dem System gelieferten Sicherheitshinweise und Rack-
Montageanweisungen.

Erste Schritte mit dem System |
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Optional — AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

SchlieBen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm an (optional).

Die Anschlisse auf der Rickseite des Systems sind mit Symbolen versehen,
die die richtige Zuordnung der Kabel erleichtern. Wenn sich Schrauben
am Stecker des Bildschirmkabels befinden, zichen Sie diese fest.

AnschlieBen der Netzstromkabel

Verbinden Sie die Netzstromkabel mit dem System sowie gegebenenfalls
mit dem Bildschirm.
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Befestigen der Netzstromkabel

Bringen Sie die Halteklammer fiir das Stromkabel am rechten Bogen des
Netzteilgritfs an. Biegen Sie das Netzkabel wie abgebildet zu einer Schlaufe,
und befestigen Sie es an der Kabelklemme der Halteklammer.

Verbinden Sie das andere Ende des Netzstromkabels mit einer geerdeten
Steckdose oder einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungs-
freien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).

Einschalten des Systems

O

Drucken Sie die Netzschalter am System und am Bildschirm.
Die Betriebsanzeigen sollten aufleuchten.
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Anbringen der optionalen Blende

N
\
N
A

Befestigen Sie die Blende (optional).

AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit
dem System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie

das Betriebssystem erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in

der Dokumentation zur Installation und Konfiguration des Betriebssystems.
Das Betriebssystem muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen
mit dem System erworbene Hardware oder Software installieren.
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Unterstiitzte Betriebssysteme

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Enterprise
und Datacenter (x64) Editions

Microsoft Windows Server 2008 Standard und Enterprise (x86)
Edition mit SP2

Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise
und Datacenter (x64) Editions mit SP2

Microsoft Windows Server 2008 Standard und Enterprise (x86) Edition

Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise
und Datacenter (x64) Edition (mit aktivierter Hyper-V-Rolle)

Microsoft Windows Server 2003 Standard und Enterprise (x86) Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard und Enterprise (x64) Edition

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard und Enterprise (x86)
Edition mit SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise
und Datacenter (x64) Edition mit SP2

Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard
und Premium (x64) Edition

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) mit SP3
Solaris® 10 10/9 (x86_64) (bei Verfiigbarkeit)
VMware® ESX Version 4.0 Update 1

VMware ESXi Version 4.0 Update 1

Citrix® XenServer™ 5.6 (bei Verfiigbarkeit)

ANMERKUNG: Die neuesten Informationen zu den unterstiitzten Betriebs-
systemen erhalten Sie unter support.dell.com.

Erste Schritte mit dem System |

49



Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebshestimmungen,
die mit dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kénnen
als separates Dokument beigelegt sein.

* Inder mit der Rack-Losung gelieferten Rack-Dokumentation ist
beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.

* Im Hardware-Benutzerhandbuch finden Sie Informationen tiber
Systemfunktionen, Fehlerbehebung im System und zum Installieren
oder Austauschen von Systemkomponenten. Sie finden dieses
Dokument online unter support.dell.com/manuals.

* Alle im Lieferumfang des Systems enthaltenen Medien mit Dokumen-
tationen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Systems,
insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungssoftware,
System-Updates und mit dem System erworbene Komponenten.

Q ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals
aktualisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst,
denn friihere Informationen werden damit gegebenenfalls ungiiltig.

Anfordern von technischer Unterstiitzung

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen kénnen
oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nechmen Sie das Hardware-
Benutzerhandbuch zur Hand. Dell™ bictet Ihnen umfangreiche Hardware-
Schulungen und Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden
nicht an allen Standorten zur Verfiigung.
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Technische Daten

Prozessor
Prozessortyp Bis zu vier Intel® Xeon® 7500 Prozessoren
(bis zu acht Prozessorkerne)
oder
Bis zu vier Intel Xeon 6500 Prozessoren
(bis zu acht Prozessorkerne)
Erweiterungshus
Bustyp PCI-Express 2. Generation

Erweiterungssteckplitze

Steckkarte 1

Steckplatz 1: x8-Link mit x16-Hardware-
anschluss, Linge 24 cm (9,5 Zoll),
Standardhéhe

Steckplatz 2: x4-Link mit x8-Hardware-
anschluss, Slimline, mit Halterung in
Standardhohe

Systemplatine

Steckplatz 3: x8-Link mit x8-Hardware-
anschluss, Slimline

Steckplatz 4: x8-Link mit x8-Hardware-
anschluss, Slimline

Steckkarte 2

Steckplatz 5: x8-Link mit x16-Hardware-
anschluss, Linge 24 cm (9,5 Zoll),
Standardhéohe

Steckplatz 6: x8-Link mit x16-Hardware-
anschluss, Linge 24 cm (9,5 Zoll),
Standardhéhe
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Speicher

Architektur

Speichermodulsockel

Speichermodulkapazititen

RAM (Minimum)

RAM (Maximum)

DDR3-DIMM-Module mit ECC
und 1066 MHz

32 x 240-polig

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB oder 16 GB
(Einfach-, Zweifach oder Vierfach-Module,
je nach Kapazitit)

4 GB (je Prozessor)

ANMERKUNG: Um Anwendungen
auszufiihren, sollten mindestens 16 GB RAM
installiert sein.

512 GB (mit 16-GB-RDIMMs)

Laufwerke

Festplattenlaufwerke
Diskettenlaufwerk

Optisches Laufwerk

Flash-Laufwerk
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Bis zu 6 interne hot-swap-fihige SAS-,
SATA- oder SSD-Laufwerke (2,5 Zoll)

Optionales externes USB-Laufwerk
(1,44 MB)

Ein optionales internes SATA-DVD-ROM-
oder DVD+RW-Laufwerk in Flachbauweise

ANMERKUNG: DVD-Geriéte sind reine
Datenlaufwerke.

Optionaler interner USB-Anschluss
Optionales internes zweifaches SD-Modul
Optionale vFlash-Karte (mit iDRACG6-
Enterprise-Karte)



Anschliisse

Riickseite

NIC

NIC (Verwaltungs-NIC)

Vier RJ-45-Anschliisse
(fir integrierte 1-GB-NICs)

Ein optionaler NIC-Port fiir Verwaltungs-
zwecke auf IDRAC6-Enterprise-Karte

Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel

USB Vier 4-polige Anschlisse, USB-2.0-konform

Crafik VGA, 15-polig

VFlash Ein optionaler vFlash-Speicherkarten-

steckplatz auf iDRAC6-Enterprise-Karte

Vorderseite

Grafik VGA, 15-polig

USB Zwei 4-polige Anschlisse, USB-2.0-konform
Intern

USB Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform

SD Zwei optionale interne SD-Module
Grafik
Grafiktyp Integrierte Matrox G200-Karte mit iDRACG6
Grafikspeicher 8 MB (gemeinsame Nutzung als Grafik-

speicher und iDRAC-Anwendungsspeicher)
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Strom

Netzteil (Wechselstrom)
Leistung (je Netzteil)
Spannung (je Netzteil)

Wirmeabgabe des Systems

Maximaler Einschaltstrom
(je Netzteil)

Batterien
Systembatterie

RAID-Akku (optional)

1100 W

100-240V, 50/60 Hz, automatische
Einstellung des Spannungsbereichs

4012 BTU/h

Unter typischen Leitungsbedingungen

und iiber den gesamten Umgebungsbetriebs-
bereich des Systems kann der Einschaltstrom
pro Netzteil (tiber einen Zeitraum von 10 ms
oder weniger) 55 A erreichen

CR 2032, 3.0-V-Lithium-Ionen-Knopfzelle
3,7 V Lithium-Ionen

Abmessungen und Gewicht

Hohe

Breite
Tiefe

Gewicht (maximale Konfiguration)

Gewicht (leer)
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8,642 cm

44,05 cm ohne Blende
48,24 cm mit Blende

72,06 cm ohne Blende
75,56 cm mit Blende

26,1 kg
21,15 kg



Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Bei Betrieb

Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit
Bei Betrieb

Lagerung

Zulissige Erschiitterung
Bei Betrieb
Lagerung

Zulissige Stoieinwirkung

Bei Betrieb

Lagerung

10 bis 35 °C bei cinem max. Temperatur-
gradienten von 10 °C pro Stunde
ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter

verringert sich die maximale Betriebs-
temperatur um 1°C/300 m.

-40 bis 65 °C bei einer maximalen
Temperaturinderung von 20 °C pro Stunde

20% bis 80% (nicht-kondensierend) mit
einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit von
10 % pro Stunde

5 bis 95 % (nicht kondensierend)

0,26 G bei 5-350 Hz, 15 min. lang
0,5 G bei 3-200 Hz, 15 min. lang

Ein Stof von 31 G in der positiven z-Achse
(ein StoB auf jeder Seite des Systems)
iiber einen Zeitraum von 2,6 ms in der
Betriebsrichtung.

Sechs nacheinander ausgefiihrte Stofie

mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in positiver
und negativer X-, Y- und Z-Richtung

(ein Stof auf jeder Seite des Systems)
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Umgebungsbedingungen (fortgesetzt)

Hohe iiber NN
Bei Betrieb

Lagerung
Luftverschmutzungsklasse

Klasse

-16 bis 3 048 m

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale Betriebs-
temperatur um 1°C/300 m.

-16 bis 10 600 m

G2 oder niedriger gemil ISA-S71.04-1985
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2uotnuara Dell™
PowerEdge™ R810

Ta TTpwWTA BruaTa
UE TO CUCTNUA OAC

PuBpioTiké TrpdTUTIO OEIpdg EO5S
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2NMEIWOEIG, E1I00TTOINOEIS KAl TTPOCOXEG
Q ZHMEIQZH: H SHMEIQSH agopd anuavTikéG TTANPOPOPIES
TTOU 0ag BonBouv va XpnoIPoTIoIEiTE KAAUTEPA TOV UTTOAOYICTH OOG.

/\ MPOZOXH: H évaeien MPOSOXH utodeikviel moavr BAGRN
TOU UAIKOU A atTwAgla dedopévwy av dev akohouBnBouv ol odnyieg.

/N EIAOMOIHEZH: H EIAOMOIHEH umoSnAdwvel SuvnTKr UNIKF {nuid,
owuaTikh BAGRN i BdvarTo.

O i poopieg avTod TOL EYYPAPOV PTOpEl Vo aAAAEOVY YMPIC TPOELdOTTOINOT).
© 2009 Dell Inc. Mg em@Oraln A0V TOV SIKOOPATOV.

AToyopedETOL VGTNPE 1] AVATOPOY®OYT AVTOD TOV VAIKOD LLE OTTOLOVONTOTE TPOTO XMPIS TNV £YYPOEN
adeta g Dell Inc.

Epmopikd ofjpLota mov xpnoyLorotovvtal 6To Tapdv Keilevo: 1 ovoposio Dell, to Aoyotvmo DELL
Kot 1 ovopooio PowerEdge givon epmopikd onpota g Dell Inc. Ot ovopacieg Intel kon Xeon givor
onpata kotatedévro tng Intel Corporation otic Hvopéveg [olteieg kat oe GAheg ydpeg. Orovopacieg
Microsoft, Windows, Windows Server ko Hyper-V givol eumopikd onpoto. 1 oipoto katotedévio g
Microsoft Corporation otig Hvopéveg [Tolteieg 1/kon o dhhes yopes. H ovopacio SUSE eivar oo
kototedév g Novell, Inc. otic Hvopéveg Iolteieg kot og dAheg ydpeg. Ot ovopacieg Citrix Kot
XenServer givar gumopicd onparta g Citrix Systems, Inc. /ot tepiocotepov and T1g Buyatpikég
™G Ko propovv v katotedovv oty Yanpeoia Evpectteyvidv kot Epnopikdv Enpdtov tov
Hvopévav ITolteidv kot aAlov yopdv. H ovopacio VMware givar oo katateBEv 1) epumopicd onpo
(ta. “ZAparta”) g VMware, Inc. otig Hvopéveg Iolreieg 1/kan og Ghheg meploy€g S1koo0d0Giags.

H ovopacia Solaris eivon epmopikd onpo tng Sun Microsystems, Inc. otig Hvopéveg Iolreieg kot o
AALEG YDPES.

AN\ EUTOPTKE GNLOTOL KO EUTOPIKEG OVOLLOGIEG UTOPEL VOL XPNGLOTOLOVVTOL GTO TAPOV £YYPAPO
AVOQEPOLEVA EITE GTOVG KATOXOVG TOV CHATOV KOl T®V OVOUAT®V gite 6Ta TpoidvTo tovc. H Dell
Inc. moparteitar amd KOs Sikaiwpo GE EUTOPIKE GNUOTA KOL EUTOPIKEG OVOLAGIES TPITMV.

PuBuioTiké TpoTuTro oeipdg E05S

NoéuBpioc 2009 P/N X919M Ava8. A01



EykatdoTaon Kai pulpIon TTOPaANETPWY

A EIAOMNOIHZH: NpoTol skTeAéoeTe TRV TTApAKATW SadiKagia,
oupuBouAeguBeite TIG 0dnyieg ao@AaAeiag TTou cuvodeUouv To CUCTNHG COG.

Avolypa TG OUOKEUATIAg TOU CUOTHHOTOG

Avoi&te TN GVOKELAGIN TOV GUOTHHATOG GG Kot avayvopiote KaOe avTikeipevo.

TomoB4TnOoN TWV PaywV KAl TOU CUCTAHOTOS O€ pAPI

N
N
N
N
N
N
N

YVVopUOAOYNOTE TIG PAYEG KO EYKATAGTAOTE TO CUGTNUA GE PAPL COUPOVAL
UE TIG 001 yiec ao@AAELng Kot TIG 0d1Yieg EYKOTAOTOONG 08 PAPL TOL TAPEYOVTOL
HE TO GVOTN A GOG.
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MNpoaipeTika — ZUvdeon TTANKTPpOAOyiou, TTOVTIKIOU Kal 086vng

ZUVOECTE TO TANKTPOAOY1O, TO TOVTIKL Kot TV 000vVN (TPOaLpETIKE).

O1 6GVVIETNPEG OTO TO® PEPOG TOV GVOTNLLOTOG £XOVV EKOVISLN TO OOl
VIOOEKVOOLV TO KAAMDOL0 TOL GuVOEeTaL o€ KABe cuvdetnpa. [Ipénet va
oopitete T1g Pideg (edv vApyoVV) 6TO GLVIETIPA KaAmdiov TG 086vNG.

ZUvdeon Twv KaAwdiwv Tpopodoaiag

ZuvoéoTe T0 KOADS10 () T KOAMDOLE) TPOPOSOGING TOV GLGTNILOTOG GTO CUCTILAL
Kat, €qv ypnotponoleite 006v, GuvoEaTe TO KAAMDOLO0 TPOPodoGiag TG 000vng
otnv 06ovn.
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Ac@dAion Twv KaAwdiwv Tpopodoaiag

YUVOECTE TO GTNPLYLLO GLYKPATNGTS TOV KOA®OIoL Tpo@odoaciag oty deE1d Ko
™G Aafng tov Tpogodotikod. Kapyte to kKak®dd10 Tpopodociog Tov GUGTHUOTOC
og Lopen Ppoyov, OTMS PAIVETOL GTO GYNLLEL, KOl GUVOECTE TO GTNV AYKPAPQ TOL
KoAwdiov Tov oTnpiypartoc.

Yuvdéate T0 GAAO GKPO TOV KAA®MOIOV TPOPOdoGing ot yetwuévn pila 1
Eeyoploth TNYN PEVLATOC, OTIMG eivat éva cOOTNIO, OSIAAELTTNG TPOPOOOGING
(UPS) M i povada. dravoung pevpartog (PDU).

Evepyotroinon Tou cuoTANATOG

[Miéote to KovuTi Aettovpylog 6To cvGTNUA Kot TV 006vT. Avafouy ot Avyvieg
Aettovpyiag.
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ToroB£TNON TG TTPOAIPETIKAG OTEPAVNG CUYKPATNONG

\
N
N
N

Tomobetnote T 0TEPAVN GLYKPATNOTG (TPOULPETIKA).

OAOKAQPWON TNG EYKATACTAONG
TOU AEITOUPYIKOU CUOTAMATOG

Edv &yete ayopdoet TpoeyKaTeOTNILEVO AELTOVPYIKO GOOTNUA, OVATPEETE

GTNV TEKUNPLOGCT] TOV AEITOVPYIKOD GUGTNLOTOS TOV GUVOIEVEL TO GUGTNILA GOG.
‘Otav gykafiotdre £vo AEITOVPYIKO GUGTNLLO Y10 TPAOTY QOPA, OVUTPEETE OTIV
TEKUNPLOOT £YKATAGTACTG KOt SLOULOPODONG TOL 0POPE TO AELTOVPYIKO GOG
obvotnua. Befarwbeite 611 T0 Aettovpyiid cvoTNA €ival EYKATEGTNLEVO TPOTOV
£YKOTOOTNOETE VAIKO 1 AOYIoLKO oV dev Exete ayopdoet poli Le TO GUGTNLLO.
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A&ITOUPYIKA CUCTAMOTA TTOU UTTOOTNPi{OVTal

Microsoft® Windows Server® 2008 R2, ekdooeig Standard, Enterprise,
kot Datacenter (x64)

Microsoft Windows Server 2008, exddoeig Standard ko Enterprise (x86)
ue SP2

Microsoft Windows Server 2008, exddoeig Standard, Enterprise
ko Datacenter (x64) pe SP2

Microsoft Windows Server 2008, exddoeig Standard ko Enterprise (x86)

Microsoft Windows Server 2008, ekd6ceig Standard, Enterprise
kot Datacenter (x64) (ne evepyomomuévo to poio Hyper-V)

Microsoft Windows Server 2003, ekxddoeig Standard kot Enterprise (x86)
Microsoft Windows Server 2003, exddoeig Standard kan Enterprise (x64)

Microsoft Windows Server 2003 R2, exddc¢ig Standard kot Enterprise (x86)
pe SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2, exddoeig Standard, Enterprise
kot Datacenter (x64) pe SP2

Microsoft Windows Essential Business Server 2008, ekddc¢ig Standard
kot Premium (x64)

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) pe SP3
Solaris® 10 10/9 (x86_64) (6tav vadapyet S1abéoyo)
VMware® ESX, ékooon 4.0, evmuépmon 1

VMware ESXi 'Exdoon 4.0 Evnuépmon 1

Citrix® XenServer™ 5.6 (6tav vapyel 6béco)

ZHMEIQZXH: TNa 1ig ™o mpdopateg TTANPOQOPIES OXETIKA [E TA AEITOUPYIKA
OUOTAMOTA TTOU UTTOGTNPifovVTal, avaTpégte aTnv ToTroBeaia support.dell.com.
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AAAeG TTANPOPOPIES TTOU EVOEXETAI
VO XPEIOOTEITE

A EIAOMNOIHZH: Avarpé¢re 0TI TTANPOQOPIEG OXETIKA ME TNV ACPAEAEI
KOl TOUG KOVOVIGHOUG TTOU £XOUV ATTOCTAAEI JE TO OUCTNUA TagG.
O1 mAnpo@opieg yia Tnv eyyinon evoéxeral va cuptreplAaupavovrai
0€ AUTO TO £YYPa@O I} va ATTOTEAOUV EXWPIOTO £YYPAPO.
* H avrictoyn tekunpinen mov cuvodedet T dikh oag Ao Yo Tomobétmon
o€ PAPL TEPLYPAPEL TOV TPOTO TOTOBETNONG TOV GUGTHLOTOG GUG GE PAPL.

*  To Eyyeipidio katdyov vAikod mapéyel TANPOPOPIEG GYETIKG. LLE TAL YOPOKTN-
PLOTIKG TOV CUGTIHHATOG KO TEPLYPAPEL TNV UVTILETOMTION TPOPANUATOV TOV
GLOTNUATOS GO KOL TNV EYKOTAGTOON 1) TNV OVTIKATAGTOGT) GUGTATIKOV
otoyeimv Tov cvotipatog. To Tapdv Eyypao gival S1aBEctto NAEKTPOVIKG
otV Tonobecia support.dell.com/manuals.

*  Tuyov dickot CD/DVD mov 6uvodebovy 1o GUGTNLLA GG KOt TAPEYOVV
Tekunpion Kot epyoieio yio T Standpemaon Kot Tn doyeipion tov
GLOTHLATOS GOC, OTOV GUUTEPIAALBAVOVTAL 1) TEKUNPI®MGCT] KoL TO
epYOAELD Yo TO AEITOVPYIKO GUGTILOL, TO AOYIOUKO dtayelpiong
GUGTNIOTOC, Ol EVILEPMGELG GUGTILOTOG Kot To eE0pTHATA
GULOTHLLOTOG TTOV 0yopdcate Hall [e To cOOTNHE GO,

ﬂ EHMEIQZH: EAéyxete ravToTE Yia eVnuEPWUEVEG EKBOTEI OTNV
TotoBeoia support.dell.com/manuals kai diaBAgeTe TPWTA TIG

evnuepwEVES eKBOOEIG, £TTEIBN TTOAU GUXVA avTIKABIOTOUV TIG
TTANpo@opicg AAWV yypaPwV.
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AQqun TeXVIKAG BonRdsiag

Edv dev katavoeite pua dtadikacio avtod Tov 0d1yod 1 av To cOoTNe deV
Aertovpyel pe Tov avapevoleVo TPOTo, avatpélte oto Eyyeipidio katdyov vAikod.
H Dell™ napéyet ohokAnpmpévn EKTideVoT Kot TIGTOTOINGT VAKOD.

INo tepiocdTepeg mAnpoeopics, avarpééte ot dievbuvon dell.com/training.

H vanpecio avt] evoéyetat va unv Tpoc@épetal o€ OAEG TIG TOT0DEGIES.

TexVIKEG TTPODIAYPAPES

Etmre§epyaoTiig

Tonog enelepyoot

"Eog kot téc0epis eneéepyaotés Intel® Xeon®
oelpdg 7500 (émg okTd emetepyaotés Tupnva)
'H

"Eng kot téooepic enelepyonotéc Intel Xeon
oelpdg 6500 (Emg oKT® ene&epyaoTég TLPNVA)

Aiaulog erékTaong

TYmog droHrov

Ymodoyés enéktoong

PCI Express Generation 2

Avoyortiki kaprta 1

Yrodoyn 1: chvdeopog x8 pe puokod cuvdetipa x16,
UMKovG 9,5 wtodv, TumKov HYoug

Ymodoy 2: cuvdeopog x4 e PLOIKO GLVOETHPA X8,
YopUnAoV Tpoeid, e otabepd Ppoyiove VoL

Mhokéta cveTipaTog

Yrodoyn 3: cvvdeopog X8 e PLOIKSO GLVOETHPA X8,
YOUNA0D TPOQiA

Yrodoyn 4: cvvdeopog X8 e PLOIKS GLVIETHPA X8,
YXOpNAo0 Tpoeit

Avoyortiki kapta 2

Yrodoyn 5: chvdeopog x8 pe puoko cuvdetipa x16,
UKoV 9,5 WTe®V, TVTKOD Hyyoug

Yrodoyn 6: cOviesocx8 e puotkd cuvdetpa x16,
UNKOVG 9,5 wTodV, TUTTKOL VYOoLg
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Mvipn

ApyrtekTovikn

Ymodoyég Aettovpytk®dv Hovadmv
vipng

XopntikdTnTeg HovAdmV VAUNG

EMGyiot pviijun RAM

Méyiot pviun RAM

Kotayopiopéves povadeg pvyung DIMM
ota 1066 MHz DDR3 e ECC

Tpiavra dHo Tov 240 axidwv

Movadec pviung RDIMM tov 1 GB, 2 GB,

4 GB, 8 GB 1 16 GB (povég, dumhéc 1 tetpomhés
OVOIAOYOL LE TN YOPNTIKOTNTOL)

4 GB (avé eneEepyootn)

YHMEIQXH: Zuviotdrai n eykardoTtoon
TouAdyioTov 16 GB yia Tnv ektéAeon Twv
£QAPUOYWV.

512 GB (ne RDIMM 1ov 16 GB)

Movadeg

Movadeg oxAnpov dickov

Movdda dioKétag

Movddo onTIKOV dioKmV

Movado. Flash

"Eng kot &1 ecmtepiicég povadeg oxAnpon

diokov SAS, SATA 7 SSD tov 2,5 wicov
e dvvaTOTNTA GVVOESNG EV DO AELTOVPYiOG

[poarpetikn eEwtepkn povada USB 1,44 MB

Mio poatpetikn povado SATA DVD-ROM
N DVD+RW, tonov slimline

ZHMEIQZXH: O1 cuokeuég DVD gival yovo
yia dedopéva.

[poarpeticd ecmtepicd USB

Ipoatpetikh ecmtepikn S povada SD
Mpoatpeticny kapto vFlash (pe xdpto iDRAC6
Enterprise)
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TuvOeTAPES

ITicw

Kdapta NIC

NIC (NIC dwyeipiong)

Zeiplokol
USB
Képta ypagikov

vFlash

Mmnpootd
Képta ypagikov
USB
Ecwtepwcd
USB
SD

Téooepig RJ-45 (Y10 evoopotmpéves kbpTeg
NIC 1 GB)

Muo. rpoarpetikn OOpa NIC doyeipiong
otV kdpto iDRAC6 Enterprise

9 axidwv, DTE, cupParoi pe 16550
Téooepig tov 4 axidwv, cupfartoi pe USB 2.0
VGA 15 oxidov

Mia mpoatpetikn vrodoyn KapTdV UVipNG
vFlash otv kdpta iDRAC6 Enterprise

VGA 15 oxidov
Avo 10V 4 axidwv, cuppatég pe USB 2.0

Mio tov 4 akidov, copparth pe USB 2.0

Ao mpoapeTikés ecmTEPIKEG Povadeg SD

Kdpra ypa@ikwv

Tomog kdptog ypopkdv

Mviun KapTag ypapikomv

Evoopatopévn Matrox G200 pe iDRAC6

8 MB (kowvn xprion pe t pvipun epoppoydy
iDRAC)
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Tpogodooia

Mapoyn tpopodociog AC
Ioyvc o watt (avd tpopodoacio) 1.100 W
Taon (avd tpopodocic) 100-240 V, 50/60 Hz, avtopotng enthoyng
TEPLOYNG
"Exdhvon Beppdtntog cuetpatog 4.012 BTU/opa
Méyioto pedpa etopong (avd Kdto and Tomikég ouvOnKes Ypoppng Kot TEpa
TpoQodocio) amd v mepoyn Aertovpyiag nepifdiiovtog

OLOKA POV TOV GLGTIHLOTOG, TO PEVLLO. ELGPOTIG
umopet vo, aryyiet T 55 A avd tpo@odoaia yia

10 ms /| Myotepo
Mmratopieg
Mmatopio GUGTHHATOS CR 2032 3,0 V 16vtev Mbiov og oyfiua
VOUIGHOTOG
Mmratopio RAID (zpoaipeticd) 3,7 V 16vtog Mbiov
DuUOIKA XAPOKTNPICTIKA
"Yyog 8,642 ex.
[M\érog 44,05 ex. yopig N 0TEQAVN GLYKPATNONG
48,24 ex. e TN OTEPAVN GLYKPATNONG
Bdbog 72,06 gk. xmpig T 0TEPAVT GLYKPATNONG
75,56 eK. e TN OTEPAVN GLYKPATNONG
Bapog (néyom dwapdpomon) 26,1 kg
Bépog (kevo) 21,15 xihd
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XapakTnpIioTIKA TrepIBaAAovTog

THMEIQXH: Ma emmAfov TAnpo@opieg OXETIKA WE TIC TTEQIBAANOVTIKEG HETPATEIS
Y10 GUYKEKPIPEVEG DIAUOPPWOEIG CUGTANATOG, ETTICKEPTEITE THV TOTTOBEGIT
www.dell.com/environmental_datasheets.

Oepuokpacio
Kotd ™ Aettovpyia A6 10° £g 35°C, pe péyroto puOpod petafoing
™mg Oeppokpociog tovg 10°C avd dpa
ZHMEIQXH: MNa uyopetpo dvw Twv
900 pétpwyv, n péyioTn Bepuokpaaia
AeIToupyiag EAATTWVETAI OVOUACTIKG
katd 1°C avd 300 pétpa.
Koté v anobkevon Amo —40° émg 65°C, pe péyioto pubuod
petaforng g Beppoxpaciog Tovg 20°C
ava dpa
ZyeTikn vypacio
Katd m Aerrovpyio 20% £mg 80% (yopic cupmdkvmon) pe LEYIoTo

pubuo petaPoing g vypociag 10% avé dpa
Katé v amobfkevon 5% €mg 95% (ywpig cuumdxveon)

Méyiot ToAdvTevon

Kot m Aertovpyia 0,26 G og 5-350 Hz eni 15 Aentd
Koté v anobkevon 0,5 G 0g 3-200 Hz eni 15 Aenta
Méyiotn d6vnon
Kot ™ Aetrtovpyia "Evog modpdg 66vnong 6to 0eTikd T Tov

a&ova z (évog mahpds o kabe TAevpd Tov
ovotiuatog) tov 31 G Y £ kot 2,6 ms
TPOG TIG KoTeLhHVGELS Aettovpyiag

Kotdé v anobfkevon "E& dradoykd extelesévol madpol 66vnong
070 OeTKd KOl apVNTIKO TUNHO TOV 0EOVOV X,
y Kot Z (évag TaApROG o€ kGO TAgvpd TOV
ovotiuatog) Tov 71 G Yo €06 Kot 2 ms
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XapakTnploTikd repIBaAAovTog (Zuvéxeia)

70

Yyouetpo

Koté ™ Aertovpyia

Kot v anodfkevon
Emnineda ponov oy atpdceaipa

Kotnyopia

Amo —16 éwg 3.048 pétpa

ZHMEIQXH: Ma uyoépetpo dvw Twv

900 péTpwy, N OVOPACTIKA TIPA TNG MEYIOTNG
Bepuokpaaiag AsIToupyiag EAATTWVETAI KOTA
1°C avd 300 pétpa.

A —16 £mg 10.600 pétpa

G2 1N yopnAotepo, dnwg opiletan
and 1o ISA-S71.04-1985
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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

Q UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomos¢, ktora pomoze lepiej
wykorzystaé komputer.

/\ PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia
sprzetu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

A OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych
wystepuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub
Smierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatdw w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki handlowe uzyte w tekscie: Dell, logo DELL i PowerEdge sa znakami handlowymi firmy
Dell Inc.; Intel i Xeon sa zastrzezonymi znakami handlowymi firmy Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach; Microsoft, Windows, Windows Server i Hyper-V sa znakami
handlowymi badz zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach; SUSE jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Novell, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach; Citrix i XenServer sa znakami handlowymi firmy
Citrix Systems, Inc. i/lub ich filii oraz moga by¢ zastrzezone w Urzedzie Patentow i Znakow
Towarowych Standw Zjednoczonych oraz w innych krajach; VMware jest zastrzezonym znakiem
handlowym lub znakiem handlowym (,,Znaki”) firmy VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych jurysdykcjach; Solaris jest znakiem handlowym firmy Sun Microsystems, Inc.

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Niniejszy dokument moze zawiera¢ takze inne znaki i nazwy handlowe odnoszace si¢ do podmiotow
posiadajacych prawa do tych znakéw i nazw lub do ich produktow. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakéw i nazw handlowych innych niz jej wlasne.

Model zgodny z E05S Series

Listopad 2009 Nr. ref. X919M Wersja A01



Instalacja i konfiguracja

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej procedury
zapoznaj sie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa dotagczonymi
do komputera.

Rozpakowanie systemu

Rozpakuj komputer i zidentyfikuj jego poszczegdlne elementy.

Instalowanie prowadnic i zestawu komputerowego
w szafie typu rack

N
N
N
N
N
N
N

Zamontuj prowadnice i zainstaluj komputer w szafie typu rack zgodnie
z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa oraz instrukcjami dotyczacymi
instalacji szafy typu rack dostarczonymi wraz z komputerem.
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Opcjonalnie — podtaczanie klawiatury, myszy i monitora

Podlacz klawiaturg, mysz i monitor (opcjonalnie).

Ztacza w tylnej czgSci systemu oznaczone sa ikonami, wskazujacymi kabel, ktory
nalezy podtaczy¢ do kazdego ztacza. Nalezy upewnic sig, ze sruby na ztaczu kabla
monitora zostaty dokrecone (o ile wystgpuja).

Podtaczanie kabli zasilania

Podlacz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do komputera oraz do monitora,
o ile uzywasz monitora.
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Mocowanie kabla (kabli) zasilania

Przymocuj wspornik podtrzymujacy kabel zasilania do prawego wezta na
uchwycie zasilacza. Utworz na kablu zasilacza pgtle w taki sposob, jak pokazano
na ilustracji i przymocuj ja do zacisku kabla na wsporniku.

Podtacz druga koncowke kabla zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego
lub oddzielnego zrddta zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub
do jednostki rozdziatlu zasilania (PDU).

Wiaczanie komputera

O

Nacisnij przyciski zasilania zestawu komputerowego i monitora.
Powinny zaswieci¢ si¢ wskazniki zasilania.
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Instalowanie opcjonalnej ostony

oy

&é

Zamontuj ostong (opcjonalng).

Konfiguracja systemu operacyjnego

W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie,
zapoznaj si¢ z dokumentacja systemu operacyjnego dostarczong wraz

z komputerem. Przed rozpoczgciem instalowania systemu operacyjnego po

raz pierwszy zapoznaj si¢ z dokumentacja dotyczaca instalacji i konfiguracji
systemu operacyjnego. Upewnij si¢, ze system operacyjny zostat zainstalowany
przed instalacjq sprzgtu i oprogramowania niezakupionego wraz z komputerem.
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Obstugiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 — wersje Standard, Enterprise
oraz Datacenter (x64)

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Standard i Enterprise (x86) z SP2

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Standard, Enterprise
i Datacenter (x64) z SP2

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Standard i Enterprise (x86)

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Standard,
Enterprise i Datacenter (x64) z uruchomiong rola Hyper-V

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Standard i Enterprise (x86)
Microsoft Windows Server 2003, — wersje Standard i Enterprise (x64)

Microsoft Windows Server 2003 R2 — wersje Standard i Enterprise (x86)
z SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 — wersje Standard, Enterprise
i Datacenter (x64) z SP2

Microsoft Windows Essential Business Server 2008 — wersje Standard
i Premium (x64)

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™
Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)
SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) z SP3
Solaris® 10 10/9 (x86_64) (jesli jest dostepny)
VMware® ESX wersja 4.0 uaktualnienie 1
VMware ESXi wersja 4.0 uaktualnienie 1

Citrix® XenServer™ 5.6 (jesli jest dostepny)

UWAGA: Najbardziej aktualne informacje o obstugiwanych systemach
operacyjnych znajdujg sie na stronie support.dell.com.
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Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczeristwa i przepisow
prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z komputerem. Informacje
dotyczace gwarancji moga zosta¢ zamieszczone w tym dokumencie lub
dostarczone jako oddzielny dokument.

* Dokumentacja dotaczona do szafy typu rack przedstawia sposob
montowania w niej systemu.

*  [Instrukcja uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach komputera
1 opis sposoboéw rozwiazywania probleméw zaistniatych podczas jego
uzytkowania, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub wymiany jego
elementéw. Dokument ten jest dostgpny w trybie online na stronie
support.dell.com/manuals.

*  Wszystkie no$niki dostarczone z zestawem komputerowym zawierajace
dokumentacje i narzedzia do konfiguracji komputera oraz zarzadzania nim,
wliczajac te, ktore dotycza systemu operacyjnego, oprogramowania do
zarzadzania systemem, aktualizacji systemu oraz elementéw nabytych
wraz z komputerem.

Q UWAGA: Zawsze sprawdzaj, czy na stronie support.dell.com/manuals
pojawity sie aktualizacje, i czytaj je, poniewaz czesto zastepujg one
informacje zawarte w innych dokumentach.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli procedury opisane w tym podreczniku sa niezrozumiate lub jesli zestaw
komputerowy nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj si¢ z Instrukcjq
uzytkownika sprzetu. Dell™ oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikacje

w zakresie sprzgtu. Aby uzyskaé wigcej informacji na ten temat, zobacz:
dell.com/training. Ta ustuga moze nie by¢ oferowana we wszystkich
lokalizacjach.
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Specyfikacja techniczna

Procesor

Typ procesora

Do czterech procesoréw Intel® Xeon® 7500 series
(procesory maksymalnie o§miordzeniowe)

lub

Do czterech procesoréw Intel Xeon 6500 series
(procesory maksymalnie osmiordzeniowe)

Szyna rozszerzen

Typ magistrali

Gniazda rozszerzen

PCI Express Generation 2

Karta nosna 1

Gniazdo 1: facze x8 z fizycznym polaczeniem x16,
dhugosc 9,5 cala, standardowa wysokos¢

Gniazdo 2: tacze x4 z fizycznym potaczeniem x8,
niskoprofilowe, ze wspornikiem o standardowe;j
wysokosci

Plyta systemowa

Gniazdo 3: tacze x8 z fizycznym potaczeniem x8,
niskoprofilowe

Gniazdo 4: tacze x8 z fizycznym potaczeniem x8,
niskoprofilowe

Karta nosna 2

Gniazdo 5: tacze x8 z fizycznym potaczeniem x16,
dhugos¢ 9,5-cala, standardowa wysokos¢

Gniazdo 6: facze x8 z fizycznym polaczeniem x16,
dhugos¢ 9,5-cala, standardowa wysokos¢
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Pamieé

Architektura

Gniazda modutéw pamigci

Pojemno$¢ modutéw pamigci

Minimalna pojemnos¢ pamigci RAM

Maksymalna pojemno$¢ pamigci RAM

Rejestrowane moduty pamigci ECC DIMM
1066 MHz DDR3

Trzydziesci dwa 240-stykowe

Moduty RDIMM 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
lub 16 GB (jedno-, dwu- lub czteroszeregowe,
w zalezno$ci od pojemnosci)

4 GB (na kazdy procesor)

UWAGA: Zaleca sig zainstalowanie
pamigci o minimalnej pojemnoéci 16 GB
do wykonywania aplikacji.

512 GB (z modutami RDIMM 16 GB)

Napedy

Dyski twarde Do szesciu 2,5-calowych, wewnetrznych,
wymienianych podczas pracy dyskow SAS,
SATA lub SSD

Naped dyskietek Opcjonalny zewngtrzny naped typu USB
o pojemnosci 1,44 MB

Naped optyczny Jeden opcjonalny, waski naped
SATA DVD-ROM lub DVD+RW
UWAGA: Urzadzenia DVD sg
przeznaczone wytgcznie dla danych.

Naped Flash Opcjonalny, wewnetrzny naped USB

Opcjonalny, wewngtrzny, podwojny modut SD
Opcjonalna karta vFlash (z karta iDRAC6
Enterprise)
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Ziacza

Z tytu
Kontroler NIC Cztery ztacza RJ-45 (dla zintegrowanych kart
NIC 1 GB)
NIC (Management NIC) Opcjonalny port NIC do zarzadzania na karcie
iDRACG Enterprise
Szeregowe 9-stykowe, DTE, zgodne z 16550
USB Cztery 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA
vFlash Opcjonalne gniazdo na kart¢ pamigci vFlash
na karcie iDRACG6 Enterprise
Z przodu
Grafika 15-stykowa karta VGA
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Wewngtrzne
USB Jedno 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
SD Dwa opcjonalne wewngtrzne moduty SD
Grafika
Typ grafiki Zintegrowana karta Matrox G200 z iDRAC6
Pamigé grafiki 8 MB (wspoldzielona z pamigcia aplikacji

iDRAC)

Rozpoczecie pracy z systemem | 81



Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego
Moc (na kazdy zasilacz)

Napigcie (na kazdy zasilacz)
Emisja ciepta komputera

Maks. natgzenie pradu przy
wiaczeniu (na kazdy zasilacz)

Akumulatory

Akumulator systemu

Bateria RAID (opcjonalna)

1100 W

100-240 V, 50/60 Hz, automatyczne
wykrywanie zakresu

4012 BTU/godz

Przy typowym zasilaniu i w catym dozwolonym
zakresie warunkow pracy systemu natgzenie
pradu przy wlaczeniu moze osiagnaé 55 A

na zasilacz przez 10 ms lub krocej

Litowa bateria pastylkowa CR 2032
o napigciu 3,0 V

Litowo-jonowa o napigciu 3,7 V

Cechy fizyczne

Wysokosé

Szerokos¢

Glebokosé

Cigzar (przy maksymalnej konfiguracji)

Waga (bez wyposazenia)

8,642 cm

44,05 cm bez ostony
48,24 cm z ostong

72,06 cm bez ostony
75,56 cm z ostona

26,1 kg
21,15 kg
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Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczegélnych konfiguracji systemu nalezy odwiedzi¢
strone www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy

Przechowywanie
Wilgotnos¢ wzgledna

W trakcie pracy

Przechowywanie
Maksymalne drgania

W trakcie pracy

Przechowywanie

Maksymalny wstrzas

W trakcie pracy

Przechowywanie

Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 10°C na godzing

UWAGA: W przypadku wysoko$ci powyzej
899,15 m maksymalna temperatura, w jakiej
urzadzenie moze pracowac, obniza sie 0 1°C
na kazde 300 m.

0Od —40 do 65°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 20°C na godzing

0d 20% do 80% (bez kondensacji)
przy maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym 10% na godzing

0Od 5% do 95% (bez kondensacji)

0,26 G przy czgstotliwosei 5 — 350 Hz
przez 15 min

0,5 G przy czgstotliwosci 3 — 200 Hz
przez 15 min

Jeden impuls wstrzasowy na dodatniej osi Z
(jeden wstrzas po kazdej stronie systemu)

osile 31 G, trwajacy przez 2,6 ms w kierunkach
dziatania

Szes¢ kolejnych impulséw wstrzasowych
na dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z
(jeden wstrzas po kazdej stronie systemu)
osile 71 G, trwajacych do 2 ms
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Warunki otoczenia (Cigg dalszy)

84

Wysokosé
W trakcie pracy

Przechowywanie
Poziom zanieczyszczen w powietrzu

Klasa

0Od-16do 3 048 m

UWAGA: W przypadku wysokosci powyzej
899,15 m maksymalna temperatura, w jakiej
urzadzenie moze pracowac, obniza sie o 1°C
na kazde 300 m.

0Od-16 do 10 600 m

G2 lub nizsza, wg definicji w ISA-S71.04-1985
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Dell™ PowerEdge ™
Cucrtembl R810

Hayano paboTbl
C cuctemowm
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MpumeyaHus, npegynpexaeHus
U NnpeaocTepeXXeHus

Q MPUMEYAHUE. NPUMEYAHWE ykasbiBaeT Ha BaXKHy0 MHAOpMaLIMIO,
KOTOpas MOMOXET MCMoNb30BaTb KOMNboTep bonee ahHeKTNBHO.

A BHUMAHUE! BHUMAHME yka3biBaeT Ha puUCK NoBpexaeHust
o6GopyaoBaHUA UK NOTEPU AaHHbIX B cllyvyae HecobnogeHus
MHCTPYKLUMUNA.

A OCTOPOXHO! OCTOPOXHO yka3biBaeT Ha NoTeHLManbHyto
onacHoCTb NoBpexXAeHUsi 060pyA0BaHMA, MONYYEHNs Nerkux
TPABM UMM Yrpo3y Ans KU3HU.

HNudpopmanus, conepkamasics B JaHHOM JOKYMeHTe, MOxKeT ObITh H3MeHeHa
0e3 npeaBapuTeabHOro ypeaomiaenus. © 2009 Dell Inc. Bee npaBa 3ammimeHsl.

BocnpousBenenue MaTepuasoB JaHHOTO PyKOBOJCTBA B 11000#t popme 6e3 MHCbMEHHOT0 pa3peieHust
xoprnoparuu Dell Inc. cTporo 3anpemmaercsi.

ToBapHble 3HaKH, HCMIOIB30BaHHbIE B 3TOM fokyMenTe: Dell, norotun DELL PowerEdge sBnsitotcs
TOBapHBIMHU 3HaKaMu Koprioparmu Dell; Intel n Xeon sBIsIOTCS 3aperucTpUpOBaHHBIMH TOBAPHBIMU
3nakamu kopriopauuu Intel B CLLIA u apyrux crpanax; Microsoft, Windows, Windows Server

n Hyper-V — ToBapHbIe 3HaKU MO0 OXpaHseMble TOBapHbIE 3HAKU Kopropanuu «Maikpocoht»

B CILA w/unu apyrux crpanax, SUSE — oxpaHseMblii ToBapHbIit 3HaK kopriopauuu Novell Inc.

B CHIA u npyrux crpanax; Citrix u XenServer — toBapHble 3Haku koprnopauuu Citrix Systems
W/UNU OHOH UM HECKONBKHX €€ JOUePHUX KOMIIaHUH, KOTOpbIe MOTYT OBITh 3apEerUCTPHPOBAHEI

B [TatrenTHOM BetomcTBe CLLA u npyrux crpanax; VMware — oxpaHsieMblii TOBapHbIi 3HaK

WK TOBapHbIi 3HaK («3Haku») komnanuu VMware Inc. B CLLIA w/unu 1pyrux I0pucIuKImsX;
Solaris —TtoBapHbIii 3HaK kopnopanuu Sun Microsystems Inc. B CILIA u apyrux crpanax.

OcTanbHble TOBapHBIC 3HAKU U HAa3BaHUs MPOIYKTOB MOTYT HCIIO/Ib30BaThCs B JAHHOM JOKYMEHTE
ULt 0003HaYEHH S KOMITAHHH, 3asIBIIIOIINX [IPaBa Ha 3TH TOBapHBIE 3HAKU U HA3BaHUS, WIIH IIPOYKTOB
sTux komnanuii. Dell Inc. He peTeHayeT Ha MpaBa COOCTBEHHOCTH B OTHOIICHUH KaKUX-THOO
TOBAapHBIX 3HAKOB M TOPrOBBIX HAMMEHOBAHMIA, KPOME CBOMX COOCTBEHHBIX.
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YctaHoBKa 1 KOH(purypupoBaHue

A OCTOPOXHO! MNepen Tem Kak NPUCTYNUTb K BbINOMTHEHUIO crieayiowen
npoueaypbl, NPOYUTANTE MHCTPYKLMU NO TEXHUKE 6e30MacHoCTH,
npunaraemMbie K CUCteme.

PacnakoBKa cucrtembl

Pacmaxyiite cucremy u HOACHTHOUIUPYHTE KaXKIBINA JIEMEHT.

YcTaHOBKa HanpaBnAKLWMX KPOHLWTENHOB U CUCTEMbI B CTONKY

N
\
N
N
N
N
N
Al

CMOHTHpYHTE HalpaBISAIONIME KPOHIUITEHHBI U YCTAHOBUTE CUCTEMY B CTOHKY
COITIACHO MHCTPYKIUSM 110 TEXHUKE O€30MaCHOCTH U HHCTPYKLHUSAM TI0 YCTaHOBKE
CTOMKH. DTH MHCTPYKLUH NPUIATalOTCs K CUCTEME.
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[JononHuTenbLHO: NOOKNOYEeHne KnaBuaTtypbl,
MbILUX U MOHUTOPA

HO)IKJIIO‘IPITG KJIaBUATypy, MblllIb © MOHUTOP ()IOHOJ'IHI/ITCJ'IBHO).

V3nrl HA Sa,IIHeﬁ MaHEeIH CUCTEMBI CHA0KEHBI 3HaYKaMH, ITO3BOJIAIOIIUMHA
OnpeaAcInTb COOTBETCTBUC Kabenei pa3beMaM. Ha xabenpHOM COCIMHCHNHN
MOHHUTOpa H€O6XOI[I/IMO 3aTAHYTb BUHTBI (eCJ’II/I OHH CCTB).

MopkniovyeHue Kabenen NnUTaHnA

[MoaxnrounTe snekTpryeckuii kadens (kadbenn) k cucreme. Ecnu ncnone3yercs
MOHHTOP, TAKKe TOJKIIOUUTE K HEMY SJIEKTPHUYECKHiA Kabellb MOHUTOPA.

88 | Havano pa6otbl ¢ cuctemoii



®dukcaumsa kabenen nuTaHms

[MpukpenuTe KpOHIITEHH (PUKCALMK HA TPABOM M3rHOE PYKOSITKH pazbeMa
mHypa nutanus. COrHUTE CHCTEMHBIH IIHYp MUTAHUS B TIETIIO (CM. PUCYHOK)
Y IPUKPETTNTE €T0 K KaOeIbHOMY 3a)KUMY KPOHIUTEHHA.

[NoxkmrounTe Apyroil KOHEl Kabems MUTaHUs K 3a3eMJICHHOH AIIeKTPUIeCKOM
PO3eTKe WM K OTASIbHOMY UCTOYHHKY ITUTAHUS, HAIIPUMEP K UCTOYHUKY

6ecnepedoitaoro nutanus (UBIT) wnu k 6moky pacnpenenenus mutanus (PDU).

BknroyeHune cuctembl

O

HaxmMuTe KHOIIKY IMMTaHKS HAa CHCTEMHOM OJI0Ke U MOHHUTOPE.
HOJI)KHBI 3arope€TbCAa HHANKATOPBI BKIIFOUYCHHUS.
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YcTaHOBKa AONONHUTENLHOWN NULIEBOW NaHenu

N
\
N
A

YcTaHOBUTE JTMIIEBYIO TTAHENb (JIOTTOTHUTENBHO).

3aBepLueHue YCTaHOBKM onepaLuoHHOMN
CUCTEMbI

Ecnm xoMmbroTep mproOpeTeH ¢ MpeayCcTaHOBICHHOH ONepaiiOHHON CHCTEMOH,
CM. COOTBETCTBYIOILYIO JOKYMEHTALHIO, TOCTABISEMYIO BMECTE C KOMITBIOTEPOM.
YT00BI yCTaHOBUTH OMEPALMOHHYIO CUCTEMY, CM. JOKYMEHTALIHIO 110 YCTAaHOBKE 1
KOH()MTYPHUPOBAHHIO ONIEPALlMOHHOM cucTeMbl. OTiepalioHHas cucTeMa JOJDKHA
ObITh YCTaHOBIIEHA /10 YCTAHOBKH aIlliapaTHOToO WK IPOrpaMMHOTO 00ecTieyeH s,
KOTOpoe He OBUIO MPHOOPETEHO BMECTE C CHCTEMOM.
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I'Ion,qepx(u BaeMbie onepaulmnoOHHbIe
CUCTeMbl

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard Edition, Enterprise Edition,
u Datacenter Edition (x64)

Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition i Enterprise Edition (x86)
¢ makeToM oOHOBJIeHUH SP2

Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition, Enterprise Edition
u Datacenter Edition (x64) ¢ makeTom oOHOBIeHHH SP2

Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition i Enterprise Edition (x86)

Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition, Enterprise Edition
u Datacenter Edition (x64) ¢ BkiroueHHO# poibio Hyper-V

Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition u Enterprise Edition (x86)
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition u Enterprise (x64)
Edition

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition

u Enterprise Edition (x86) ¢ makerom oOHOBIeHU# SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition,
Enterprise Edition u Datacenter Edition (x64) ¢ makerom oOHOBeHH#t SP2

Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard Edition
v Premium (x64) Edition

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) c maketom oO6HoBiIeHH SP3
Solaris® 10 10/9 (x86_64) (ecnm 10CTYITHO)

VMware® ESX Bepcuu 4.0, ooHOBIEHUE |

VMware® ESXi Bepcuu 4.0, ooHOBNICHHE |

Citrix® XenServer™ 5.6 (ipu HaTM9KH)

NMPUMEYAHUE. Camyto nocneaHioo MHgopmaLuio o Nnoaaepxusaembix
onepauMoHHbIX cucTemax cM. Ha Beb-caiTe support.dell.com.
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NMpo4yasa nonesHasa nHcgpopmayums

A OCTOPOXHO! MNpouuTaiTte foKyMeHTaLmMio No 6€30NacHOCTH K
COOTBETCTBUIO HOpMaTuBaM. OHa NpeaocTaBnsAeTcs BMeCcTe C CUCTEMOIA.
FapaHTUiHaA nHdoOpMaLUA MOXET BXOAUTb B COCTaB AAHHOIO AOKYMEHTa
WNN NPeaoCTaBNATLCA B BUAe OTAENbLHOro OKYyMEHTa.

* B nokymeHTauuu, KOTOpas MOCTaBIISAETCS B KOMIUIEKTE CO CTOMKOM,
coJiepKaTcs MHCTPYKIMH MO YCTAHOBKE CHCTEMBI B OTY CTOUKY.

* B Pykogoocmese no sxcniyamayuu 060py006anus CONEPRUTCs nHGOpMaLys
0 XapaKTepUCTUKaX CUCTEMBI, OPSIIKE YCTPaHEHHs! HEUCTIPaBHOCTEH,
YCTaHOBKE M 3aMEeHe ee KOMINOHEHTOB. JJaHHbII TOKYMEHT JIOCTYyTIeH
Ha BeO-cTpanuiie support.dell.com/manuals.

* Bce HOCHUTECIIU, ITIOCTABIACMBIC B KOMIIJICKTE C CI/ICTGMOP'I, CoACpiKaT
JOKYMCHTALUIO U MPOrpaMMHBIC CPEACTBA TS HaCTpOfIKI/I CUCTEMBI U
YIipaBJICHHS €10, BKIIHOYasl KOMIIOHCHTBI, OTHOCAIINECH K OﬂepaHHOHHOﬁ
CUCTEME, 1O JUIA YIIpaBJICHUA CUCTEMOI M OOHOBJICHUS CUCTEMBI, a TaKXKC
KOMITIOHCHTEI, HpI/I06pCTCHHHC BMECTE C CHCTEMOM.

Q NMPUMEYAHMUE. O6sasatensHo nposepsiiTe 0GHOBMEHNS Ha
Beb-cTpaHuLe support.dell.com/manuals v npeasaputensHo
yuTanTe 0OHOBMEHMS, MOCKOMbKY OHU HEPEOKO 3aMEHSIOT
MHpOPMaLMIO, CoePXKaLLyoCs B APYrUX JOKYMEHTaX.

Nony4yeHne TeXHNYECKOU NOALEPKKN

B ciyuae HenmoHMMaHuUs TPUBEAEHHOM B HACTOALLEM PYKOBOJCTBE IPOLIEAYPbI M1
€CJIM cucTeMa He paboTaeT JOIKHBIM 00pa3oM, CM. IOKyMeHT Pykoeoocmeo no
akcnayamayuu 06opyoosanus. Koprnopanust Dell™ mpeaaraet npoiTH MOJHbIH
Kypc 00y4eHust pabote ¢ 000pyJOBAaHHEM M MOJIYYUTh CEPTH(HUKAT.
JononauTensHas nHGpOpMaIus npencTapieHa Ha Bed-caiite dell.com/training.
Cutyx0bl 00y4eHHUs U cepTU(UKALMU JOCTYTHBI HE BO BCEX PErHOHAX.
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TexHU4YeCcKne XapaKTepUCTUKK

Mpoueccop

Tun npoueccopa

JTo 4eThIpEX MPOLIECCOPOB CEPUH
Intel® Xeon® 7500

(10 BOCBMUSIIEPHBIX MIPOLIECCOPOB)
NI

JI0 YETBIPEX MPOLIECCOPOB CEPHUU
Intel Xeon 6500

(10 BOCBMUSIZIEPHBIX POIIECCOPOB)

LLinHa paclumpenus

Tun mmHB

PazbeMmsbl paciunpenus

PCI Express 2-ro mokoJeHus

Hancrpoeunas niara 1

Cunor 1: 8-xaHaJNBHBIN C HPU3HIECKUM
pazbemMoM x16, nuHoM 9,5 nroiimoB (24,1 Mm),
CTaHJAPTHOI BBICOTHI

Crot 2: 4-kaHaNbHBIH ¢ GU3nIeCKUM
pa3beMoM X8, MIIOCKHit co CKoOOi
CTaHIapPTHOM BBICOTHI

CucremHas niara

Crnot 3: 8-kaHANBHBIN ¢ HU3UIECKHM
pa3beMoM X8, MIIOCKUIA

Crot 4: §-kaHaNbHBIN ¢ PU3nIecKUM
pa3beMoM X8, TUNIOCKUH

Hapacrpoeunasi niara 2

Crot 5: 8-kaHaNbHBIH ¢ Qru3nIecKuM
pasbemoM x16, niauHoi 9,5 mroiimoB (24,1 Mm),
CTaHIapPTHOM BBICOTHI

Crnot 6: 8-kaHANBHBIN C HU3NIECKUM
pazbeMoM x 16, inHoii 9,5 mroriMoB (24,1 Mm),
CTaHIapTHOMN BEICOTHI
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Mamatb

Apxurekrypa

PazbeMsbl Ju1st MOyl namsITi

Emxocts Monyneit namstu

MunuMansHBI 006eM O3Y

MaxkcumanbHbIil 00beM O3Y

Monynu namsatu DIMM DDR3 ¢ yactoToit
1066 MI'n 1 moaiep:KKoi perucTpoBoro
(registered) oOHapy>keHHS ¥ UCTIPABICHHUS
omn6ok (Error Correcting Code — ECC).

Tpuauare 1Ba 240-KOHTaKTHBIX.

RDIMM 1TB,2T5B,4TB, 8 Tb wiu 16 T'b
(c omHO-, IBYX- WITH Y€THIPEXCTOPOHHUM
PAaCIIOIOKEHHEM YHITOB B 3aBUCHMOCTH OT
€MKOCTH)

4 T'6 (Ha omuH mpoLeccop)

MPUMEYAHMUE. [ns sanycka npuno-
XEHWI PEKOMEH[YeTCs ycTaHaBnMBaTh
MuHumym 16 I'b.

512 I'b (16-rurabaiitasie Momgymn RDIMM)

Ouncku

Kecrkue nucku

JIMcKOBOZI THOKMX JUCKOB

ONTHYeCKHUil TUCKOBOI

Haxomurens ¢uamr-namsatu
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Jo mectu 2,5-110iMOBBIX BHYTPEHHHUX
skecTKuX JuckoB SAS, SATA umu SSD
C BO3MOKHOCTBIO «TOPSIEro» MePEeKIFOIEHHS

Buemnunii gononuurensueiii USB-auckoBon
TUOKUX JTUCKOB eMKOCThIO 1,44 Mb

OnuH IOMOIHUTEIbHBINA IJIOCKUN JUCKOBOJ
SATA DVD-ROM uiu DVD+RW

NMPUMEYAHMUE. Yctpoiictea DVD
npenHasHaveHbl TOMbKO Ars AaHHbIX.

BHyTpeHHEe TOMONTHUTENBHOE YCTPOHCTBO
¢ USB-unrepdeiicom

JlononHuTENbHBI BHYTPEHHUI ABOMHON
MoayJb namsitu SD

JononuutensHas kapra vFlash (¢ kaproit
iDRACG Enterprise)



Pasbemsbl

3aHss naHeb

CerteBas untepgeiicaas miara (NIC) Yetsipe pazpema RJ-45 (ans BcTpoeHHBIX

CereBas unTepdeiicHas miara
(Ynpasnenue NIC)
IlocnenoBarenbHbIi TOPT

IlIuaa USB

Bugeo
vFlash

Hepe,uH;m NaHeIb

ceTeBbIX HHTepdeiicHbIX wiar 1 I'b)

OnuH NONONHUTEbHBINA OPT yIPaBICHUSA
NIC na kapre iDRACG6 Enterprise

9-xonrtaktHblii DTE-pa3bem, coBMeCTUMBIH
c 16550

YeTbipe 4-KOHTAKTHBIX pa3beMa,
coBmecTuMbIX ¢ USB 2.0

15-xonTakTHbl VGA-pazbem

OJMH ONLIMOHANIBHBI CIOT VIS KapT MaMsTH
vFlash na xapte iDRAC6 Enterprise

Buneo 15-xonTtakTHEI VGA-pa3zbeM
Hluna USB JIBa 4-KOHTAKTHBIX Pa3beMa, COBMECTHMBIX
¢ mrHoi USB 2.0

Buytpennue

[IIuuna USB Opaun 4-xoHTaKTHBINA, coBMecTuMBIi ¢ USB 2.0

SD JIBa onuuoHaIbHBIX BHYTPEHHUX Moayist SD
Bupeo
Tun Bugeo Bcerpoennsiit Matrox G200 ¢ iDRAC6
Buneomnamsts 8 Mb (paznenena ¢ maMsTHIO TS PHIOKEHHN

iDRAC)
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Power (MutaHue)

Bnok nutaHus nepeMeHHOro ToKa
MoinHocTh (Ha 0fiMH OJI0K)

Hamnpsoxenue (kaxxmoro 610xa)

Tennmootnaya cucTeMsl

MakcuMambHBIH OPOCOK TOKa
(Ha omuH 0JI0K)

AKKyMyISTOpHBIE OaTapen

CucTeMHas aKKyMyJISITOpHas
Oarapes

Axxymynsatop RAID
(3aKa3bIBACTCS IOMOJIHUTEIEHO)

1100 Bt

100-240 B, 50/60 I';, aBTOMaTHYECKOE
IEPEKIIIOUEHHE

4012 BTE/4ac

[Ipu cTranmapTHBIX TapaMeTpax MUTAIOMIEH
CEeTH ¥ BO BCEM pabodeM Iuana3oHe BHEIIHUX
apamMeTpoB CUCTEMBI OPOCOK TOKA MOXKET
IOCTHTATh 55 A U1 KaXKJI0ro MCTOYHHUKA
nuraHus B TeueHue He 6oiuee 10 mc.

Kpyrnas minockas akkymyasTopHas 6aTapes
CR 2032,3,0B

3,7 B, nutuii-nox

dusunyeckue XapPaKTepUCTuku

Bricora

HIupuna

JmuHa

Macca (maxc. kKoH(uUrypanms)

Macca (mycroii)
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8,642 cm

44,05 cm Oe3 JMLIEBOM MaHEeIH
48,24 cM c THIEBOM MTaHEbIO

72,06 cM Oe3 TUIEBOIl MaHeIn
75,56 cM ¢ TUIIEBOM MMAHEIBIO0

26,1 kr
21,15 xr



Ycnoswus akcnnyarauum

MPUMEYAHMUE. JononHutenbHyo MHGOPMaLIMIO O NapameTpax OKpyxatoLen
cpenbl Ans YCTaHOBKW onpeneneHHoi KoHdurypauum cucteMsl cM. Ha BeG-
ctpaHuue www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa

B nporecce pabotst

Bo Bpemst xpaHeHHs
OTHOCHUTEIbHAS BIAXKHOCTD

B mporecce pabotst

Bo Bpems xpaHneHus
MakcuMaibHasi BUOparus

B mporecce pabotst

Bo Bpems xpaHeHus

MaxkcuMainbHas ynapHas Harpy3ka

B npornecce paboTst

Bo Bpemst xpanenus

Ot 10 o 35 °C ¢ MmakcuMaJIbHON CKOPOCTBIO
n3Mmenenus temueparypst 10 °C B uac

MPUMEYAHMUE. Ecnv BbicoTta Hag
ypoBHem Mops npesbiwaeT 900 M,
MakcumarnbHas pabodasi Temneparypa
cHwkaetcs Ha 1 °C/300 m.

Ot —40 10 65 °C ¢ MaKCHMaJILHOH CKOPOCTHIO
n3MeneHus Temmeparyps 20 °C B gac

Ot 20 o 80 % (6e3 xoHAEHCAIMN)
C MaKCHMAJILHON CKOPOCThIO M3MEHEHHUS
BraxHoctr 10 % B gac

5—95 % (6e3 KoHneHCAN)

0,26 g mpu wactote 5 — 350 ' B TeueHme
15 munHyT

0,5 g npu yactore ot 3 1o 200 ['1y B TeueHue
15 MunyT

OnuH ynapHsiid uMnynsc 31 g UIMTETBHOCTHIO
He Oonee 2,6 MC B IOJIO)KUTEILHOM
HAaIIPaBJIEHUHU 0 OCH Z (110 OJHOMY UMILYJIbCY
C Ka)XI0H CTOPOHBI CHCTEMBI) TIpH paboueii
OpHEeHTaIN!

[IecTh MOCHEA0BATENBHBIX YIAPHBIX
UMITYAbCOB 71 g NIUTENBHOCTBIO He Oonee
2 MC B IIOJOXKHUTEILHOM M OTPHLATEILHOM
HaIpaBJICHUSX MO OCSIM X, y U Z (110 OTHOMY
UMITYJIBCY C KQ)XKIOH CTOPOHBI CHCTEMBI)
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YcnoBus akcnnyatauum (lpodosmkeHue)

Bericora Hax ypoBHEM Mopst

B npouecce paGoTbt O1—-16 103 048 M

MPUMEYAHUE. Ecnu BbicoTa Hag,
ypoBHeM Mops npesbiwaet 900 M,
MakcumarnbHas paboyas Temnepatypa
cHkaetcs Ha 1 °C/300 m.

Bo Bpems xpaneHus O1—-16 10 10 600 M
VYpoBeHb 3arpsA3HSIOMUX BEMIECTB B aTMOchepe

Kiace G2 uu HUKe, COMTacHO KnacCu(UKauu
ISA-S71.04-1985
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Sistemas Dell™
PowerEdge™ R810

Procedimientos iniciales
con el sistema

Modelo reglamentario serie E05S

DCLL



Notas, precauciones y avisos

Q NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar
mejor el ordenador.

/\ PRECAUCION: Un mensaje de PRECAUCION indica la posibilidad de daios
en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

A AVISO0: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones
o incluso la muerte.

La informacién contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerEdge son marcas
comerciales de Dell Inc.; Infel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en
los Estados Unidos y en otros paises; Microsoft, Windows, Windows Server y Hyper-V son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos

o en otros paises; SUSE es una marca comercial registrada de Novell, Inc. en los Estados Unidos y
en otros paises; Citrix y XenServer son marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. o de una o varias
de sus filiales, y pueden estar registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y
en otros paises; V’Mware es una marca comercial o una marca comercial registrada (las “Marcas”)
de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones; Solaris es una marca comercial
de Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo reglamentario serie E05S

Noviembre de 2009 N/P X919M Rev. A01



Instalacion y configuracion

A AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones
de seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de los rieles y del sistema en un rack

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Monte los rieles ¢ instale el sistema en el rack siguiendo las instrucciones
de seguridad y de instalacién del rack incluidas con el sistema.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor (opcional)

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegurese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de los cables de alimentacion

Conecte los cables de alimentacion al sistema vy, si se utiliza un monitor,
conecte el cable de alimentacién correspondiente al monitor.
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Fijacion de los cables de alimentacion

Fije el soporte de retencién del cable de alimentacién en el codo derecho del
asa de la fuente de alimentacion. Doble el cable de alimentacién del sistema
en forma de bucle, como se muestra en la ilustracidn, y fijelo a la abrazadera
correspondiente del soporte.

Conecte el otro extremo del cable de alimentacion a una toma eléctrica con
conexién a tierra o a otra fuente de energia, como por ¢jemplo un sistema
de alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de
alimentacién (PDU).
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Encendido del sistema

O

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Los indicadores
de alimentacién deberian encenderse.

Instalacion del embellecedor opcional

N
A
N
A

Instale el embellecedor (opcional).
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Instalacion del sistema operativo

Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacion
del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un
sistema operativo por primera vez, consulte la documentacién de instalacion
y configuracién del sistema operativo. Asegurese de que el sistema operativo
esté instalado antes de instalar hardware o software no adquiridos con el
sistema.

Sistemas operativos admitidos

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Enterprise y Datacenter
(x64) Edition

Microsoft Windows Server 2008 Standard y Enterprise (x86) Edition
con SP2

Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise y Datacenter (x64)
Edition con SP2

Microsoft Windows Server 2008 Standard y Enterprise (x86) Edition

Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise y Datacenter (x64)
Edition (con la funciéon Hyper-V habilitada)

Microsoft Windows Server 2003 Standard y Enterprise (x86) Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard y Enterprise (x64) Edition

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard y Enterprise (x86) Edition
con SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise y Datacenter
(x64) Edition con SP2

Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard
y Premium (x64) Edition
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*  Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V"™

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Iyper-V

*  Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

*  SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

» SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) con SP3
*  Solaris® 10 10/9 (x86_64) (cuando esté disponible)
*  VMware® ESX version 4.0 actualizacion 1

*  VMware ESXi version 4.0 actualizacion 1

*  Citrix® XenServer™ 5.6 (cuando esté disponible)

Q NOTA: Para obtener la informacion mas reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite support.dell.com.

Otra informacion atil

A AVISO: Consulte la informacién sobre normativas y seguridad suministrada
con el sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este
documento o constar en un documento aparte.

¢ FEnla documentacién del rack incluida con la solucién de rack se describe
como instalar el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién
sobre las caracteristicas del sistema y se describe cémo solucionar
problemas del sistema ¢ instalar o sustituir componentes. Este
documento estd disponible en linea en support.dell.com/manuals.

*  Enlos soportes multimedia suministrados con el sistema se incluyen
documentacién y herramientas para configurar y administrar el sistema,
incluidas las del sistema operativo, el software de administracion del
sistema, las actualizaciones del sistema y los componentes del sistema
que haya adquirido con el sistema.

% NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com/manuals y,
si las hay, léalas antes de proceder a la instalacion, puesto que a menudo
sustituyen la informacion contenida en otros documentos.
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Obtencion de asistencia técnica

Sino comprende alguno de los procedimientos descritos en esta guia o si el
sistema no funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario
del hardware. Dell™ cuenta con una amplia oferta de formacién y certifica-
cién de hardware. Para obtener mas informacion, vaya a dell.com/training.

Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.

Informacion de la NOM (sélo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma
Oficial Mexicana (NOM):

Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Numero de modelo: EO05S
Voltaje de alimentacién: 100-240 V CA
Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo eléctrico: 10-5 A
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Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador Hasta cuatro procesadores Intel® Xeon® serie
7500 (procesadores de hasta ocho nicleos)
O bien:

Hasta cuatro procesadores Intel Xeon serie 6500
(procesadores de hasta ocho nucleos)

Bus de expansion

Tipo de bus PCI Express de segunda generacion

Ranuras de expansion Tarjeta vertical 1
Ranura 1: enlace x8 con conector fisico x16
de 9,5 pulgadas de longitud y de altura estdndar
Ranura 2: enlace x4 con conector fisico x8
de perfil bajo con un soporte de altura estdndar

Placa base

Ranura 3: enlace x8 con conector fisico x8
de perfil bajo

Ranura 4: enlace x8 con conector fisico x8
de perfil bajo

Tarjeta vertical 2

Ranura 5: enlace x8 con conector fisico x16

de 9,5 pulgadas de longitud y de altura estindar
Ranura 6: enlace x8 con conector fisico x16

de 9,5 pulgadas de longitud y de altura estandar
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Memoria

Arquitectura

Z6calos de modulo
de memoria

Capacidades del modulo
de memoria

Médulos DIMM DDR3 ECC registrados
a 1066 MHz

32 de 240 patas

RDIMM de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB o 16 GB

(simples, duales o cuadruples, segtin la capacidad)

RAM minima 4 GB (por procesador)
NOTA: Se recomienda instalar un minimo de 16 GB
para ejecutar las aplicaciones.

RAM méxima 512 GB (con RDIMM de 16 GB)

Unidades

Unidades de disco duro Hasta seis unidades SAS, SATA o SSD internas
de 2,5 pulgadas y de intercambio activo

Unidad de disquete Unidad USB de 1,44 MB externa opcional

Unidad éptica Una unidad de DVD-ROM o DVD+RW SATA
reducida opcional
NOTA: Los dispositivos de DVD son sélo de datos.

Unidad flash Unidad USB interna opcional

Moédulo SD dual interno opcional
Tarjeta vFlash opcional
(con tarjeta iIDRACO Enterprise)
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Conectores

Posteriores
NIC
NIC (NIC de administracion)

Cuatro RJ-45 (para NIC de 1 GB integradas)

Un puerto NIC de administracién opcional
en la tarjeta iDRAC6 Enterprise

Serie 9 patas, DTE, compatible con 16550

USB Cuatro de 4 patas compatibles con USB 2.0

Video VGA de 15 patas

vhlash Una ranura para tarjeta de memoria vFlash

opcional en la tarjeta iDRACG6 Enterprise

Frontales

Video VGA de 15 patas

USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Internos

USB Uno de 4 patas compatible con USB 2.0

SD Dos mdédulos SD internos opcionales
Video
Tipo de video Matrox G200 integrado con iDRAC6

Memoria de video

8 MB (compartida con la memoria

de la aplicacion iDRAC)
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Alimentacion

Fuente de alimentaciéon de CA

Potencia
(por fuente de alimentacién)

Voltaje
(por fuente de alimentacion)

Disipacién de calor del sistema

Corriente de conexién mdxima
(por fuente de alimentacion)

Baterias
Bateria del sistema

Baterfa RAID (opcional)

1100 W
100-240V, 50/60 Hz, autoajustable

4012 BTUA (1175 W)

En condiciones normales de linea y en todo
el rango operativo del sistema, la corriente
de la conexién puede alcanzar 55 A por cada
fuente de alimentacion durante 10 ms

0 menos.

Bateria de tipo botén de litio CR2032 de 3V
Litio-ion de 3,7 V

Caracteristicas fisicas

Altura

Anchura
Profundidad

Peso (configuraciéon maxima)

Peso (vacio)

8 642 cm

44,05 cm (sin embellecedor)
48,24 cm (con embellecedor)

72,06 cm sin embellecedor
75,56 cm con embellecedor

26,1 kg
21,15 kg
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Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales
relativas a configuraciones del sistema especificas, vaya a
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura
En funcionamiento De 10 °C a 35 °C con una gradacion
de temperatura maxima de 10 °C por hora
NOTA: Para altitudes superiores a 900 m,
la temperatura maxima de funcionamiento
se reduce 1 °C cada 300 m.
En almacenamiento De —40 °C a 65 °C con una gradacién

de temperatura maxima de 20 °C por hora
Humedad relativa

En funcionamiento Del 20 al 80% (sin condensacion)
con una gradacion de humedad maxima

del 10% por hora
En almacenamiento Del 5 al 95% (sin condensacion)
Vibraciéon maxima
En funcionamiento 0,26 G a 5-350 Hz durante 15 minutos
En almacenamiento 0,5 G a 3-200 Hz durante 15 minutos
Impacto méximo

En funcionamiento Un choque en el sentido positivo del ¢je z
(un choque en cada lado del sistema) de 31 G
durante 2,6 ms en la orientacién de
funcionamiento

En almacenamiento Seis choques ¢jecutados consecutivamente
en los ejes x, y y z positivo y negativo
(un choque en cada lado del sistema)
de 71 G durante un maximo de 2 ms
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Altitud

En funcionamiento

En almacenamiento
Nivel de contaminacién atmosférica

Clase

De-16a3 048 m

NOTA: Para altitudes superiores a 900 m,
la temperatura maxima de funcionamiento
se reduce 1°C cada 300 m.

De-162a 10 600 m

G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985
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Del™ PowerEdge™
R810 Sistemleri

Sisteminizi
Kullanmaya Baslarken

Diizenleyici Model E05S Serisi
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar
ve Uyarilar

Q NOT: NOT, bilgisayarinizdan daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimci
olacak 6nemli bilgiler verir.

A DiKKAT: DIKKAT, yénergelere uyulmadiginda donanimin zarar
gorebilecegini veya veri kaybi olabilecegini belirtir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar,
kisisel yaralanma veya 6liim tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler dnceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2009 Dell Inc. Tiim haklar1 sakhdir.

Dell Inc."in yazili izni olmadan bu belgelerin herhangi bir sekilde ¢ogaltilmasi kesinlikle yasaktir.

Bu metinde kullanilan ticari markalar: Dell, DELL logosu ve PowerEdge Dell Inc.'m ticari
markalaridir; Intel ve Xeon Intel Corporation'tn ABD'de ve diger tilkelerdeki tescilli ticari markalaridir;
Microsoft, Windows, Windows Server ve Hyper-V , Microsoft Corporation'n ABD'de ve/veya diger
tilkelerde ticari markalar1 ya da tescilli ticari markalaridir; SUSE, ABD'de ve diger iilkelerde Novell,
Inc.'in tescilli ticari markasidir; Citrix ve XenServer, Citrix Systems, Inc. ve/veya ortakliklarindan
birinin ticari markalaridir ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi ile diger tilkelerde kayitli olabilir;
VMware, ABD ve/veya diger yetki alanlarinda VMware, Inc.'m tescilli ticari markas1 ya da ticari
markasidir ("Marks"); Solaris, ABD ve diger iilkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari bir markasidir.

Bu belgede, marka ve adlarin sahiplerine ya da tirtinlerine atifta bulunmak i¢in baska ticari marka ve
ticari adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin disindaki ticari markalar ve ticari isimlerle
ilgili hi¢bir miilkiyet hakki olmadigini beyan eder.

Diizenleyici Model E05S Serisi

Kasim 2009 P/N X919M Rev. A01



Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: Asagidaki prosediirii uygulamadan 6nce sistemle birlikte
gelen giivenlik talimatlarina g6z atin.

Sistemin Paketinden Cikariimasi

Sisteminizi paketinden ¢ikarin ve tiim pargalarin tamam olup olmadigini kontrol
edin.

Kizaklar ve Sistemin Rafa Monte Edilmesi

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Kizaklari toplayin ve sisteminizle birlikte gelen giivenlik ve raf montaj
talimatlarini takip ederek sistemi rafa monte edin.
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Opsiyonel — Klavye, Fare ve Monitériin Baglanmasi

Klavye, fare ve monitorii baglayin (opsiyonel).

Sisteminizin arkasindaki konnektorlerin hangi kablonun hangi konnektore
takilacagini belirten simgeleri vardir. Monitoriin kablo konnektériindeki vidalari
(varsa) siktiginizdan emin olun.

Gii¢ Kablolarinin Baglanmasi

Sistemin gii¢ kablolarini sisteme baglayin ve bir monitor kullaniliyorsa
monitoriin gii¢ kablosunu monitére baglayin.
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Gii¢ Kablolarinin Sabitlenmesi

Giig kablosu sabitleme dirsegini, giic kaynagi kolunun sag kivrimina takin.
Resimde de goriildiigii gibi sistemin gii¢c kablosunu dondiiriin ve kabloyu
dirsegin kablo kelepgesine takin.

Giig kablosunun diger ucunu toprakli bir elektrik prizine veya kesintisiz gii¢
kaynagi (UPS) veya gii¢c dagitim birimi (PDU) gibi ayr1 bir gli¢ kaynagina takin.

Sistemin Agilmasi

O

Bilgisayar ve monitoriin gili¢ diigmesine basin. Gli¢ gostergeleri yanmalidir.
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istege Bagl On Kapagin Takilmasi

&é

oy

On kapag: (istege bagl) monte edin.

isletim Sisteminin Kurulumunu
tamamlayin

On kurulumlu bir isletim sistemi satin aldiysaniz, sisteminiz ile birlikte gelen
isletim sistemi belgelerine bakin. Ilk kez bir isletim sistemi kurmak icin, isletim
sisteminizin kurulum ve yapilandirma belgelerine bakin. Sistem ile birlikte satin
almmayan donanim ya da yazilimi1 kurmadan 6nce isletim sisteminin
kuruldugundan emin olun.
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Desteklenen isletim Sistemleri

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standart, Enterprise
ve Datacenter (x64) Stirtimleri

Microsoft Windows Server 2008, Standart ve Enterprise (x86) Stirtimleri,
SP2 dahil

Microsoft Windows Server 2008, Standart, Enterprise ve Datacenter (x64)
Siirtimleri, SP2 dahil

Microsoft Windows Server 2008, Standart ve Enterprise (x86) Siirlimleri

Microsoft Windows Server 2008, Standart, Enterprise ve Datacenter (x64)
Stirtimleri (Hyper-V gorevi dahil)

Microsoft Windows Server 2003, Standart ve Enterprise (x86) Siiriimleri
Microsoft Windows Server 2003, Standart ve Enterprise (x64) Stirtimleri

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standart ve Enterprise (x86) Siirtimleri,
SP2 dahil

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standart, Enterprise ve Datacenter (x64)
Siiriimleri, SP2 dahil

Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standart ve
Premium (x64) Stiriimleri

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V™

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) SP3 ile birlikte
Solaris® 10 10/9 (x86_64) (mevcut iken)

VMware® ESX Version 4.0 Giincelleme 1

VMware ESXi Version 4.0 Giincelleme 1

Citrix® XenServer™ 5.6 (mevcut iken)

NOT: Desteklenen igletim sistemlerine iligkin son bilgiler igin,
bkz. support.dell.com.
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ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte gelen giivenlik ve diizenleyici bilgilere
bakin. Garanti bilgileri bu dokiiman iginde ya da ayr bir dokiimanda
sunulabilir.

* Raf ¢oziimiiniiz ile birlikte gelen raf belgeleri sisteminizi bir rafa nasil
takacaginizi agiklar.

*  Donamim Kullanici El Kitabi, sistem 6zellikleri hakkinda bilgi sunar ve
sistem arizalarinin nasil giderilecegini, sistem bilesenlerinin nasil
takilacagini ya da degistirilecegini agiklar. Bu belge ¢evrim igi olarak
support.dell.com/manuals adresinde bulunabilir.

o Isletim sisteminize iligkin ortamlar, sistem y&netimi yazilimu, sistem
giincellemeleri ve sisteminiz ile birlikte satin aldiginiz sistem bilesenlerinin
yaninda sisteminizle birlikte gelen sisteminizin ayarlanmasi ve yonetimi i¢in
belgeler ile araglart sunan ortamlar.

Q NOT: Daima giincellemeleri support.dell.com/manuals adresinden kontrol
edin ve genellikle dider belgelerdeki bilgilerin daha giinceli olan
giincellemeleri okuyun.

Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir prosediirii anlamadrysaniz ya da beklendigi gibi ¢alismiyorsa
Donanim Kullanici El Kitabr'na bakin. Dell™, kapsamli donanim egitimi ve
sertifikasyonunu sunar. Daha fazla bilgi i¢in dell.com/training adresine bakin.
Bu servis her yerde verilmeyebilir.
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Teknik Ozellikler

islemci

Islemci tipi

Dért adete kadar Intel® Xeon® 7500 serisi
islemci (maks. sekiz ¢ekirdekli iglemci)

Veya

Déort adete kadar Intel Xeon 6500 serisi islemci
(maks. sekiz ¢ekirdekli islemci)

Genigleme Veriyolu

Veriyolu tiirii

Genigleme yuvalari

PCI Express Generation 2

Yiikseltici 1

Yuva 1: x8 link, x16 fiziksel konnektor ile,
9,5-in¢ uzunluk, standart yiikseklik

Yuva 2: x4 link, x8 fiziksel konnektor ile,
diisiik profilli, standart bir yiikseklik dirsegi ile

Sistem Kart1
Yuva 3: x8 link, x8 fiziksel konnektor ile,
diisiik profilli
Yuva 4: x8 link, x8 fiziksel konnektor ile,
diisiik profilli

Yiikseltici 2

Yuva 5: x8 link, x16 fiziksel konnektor ile,
9,5-in¢ uzunluk, standart yiikseklik

Yuva 6: x8 link, x16 fiziksel konnektor ile,
9,5-in¢ uzunluk, standart yiikseklik

Bellek

Mimari
Bellek modiilii soketleri

Bellek modiilii kapasiteleri

Minimum RAM

Maksimum RAM

1066 MHz DDR3 kayitli ECC DIMM'leri
Otuz iki 240-pin

1 GB, 2 GB, 4GB, 8 GByada 16 GB
RDIMM'ler (kapasiteye bagli olarak tekli,
cift ya da dort agamali)

4 GB (islemci basina)

NOT: Uygulamalari galigtirmak igin
minimum 16 GB takmaniz dnerilir.

512 GB (16 GB RDIMM 'ler ile)
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Siriciler

Sabit siiriiciiler

Disket siiriicii

Optik stirticti

Flash siiriicii

Altr adet 2,5-ing, dahili ¢alisirken ¢ikarilip
takilabilme 6zellikli SAS, SATA ya da SSD
stirticiiler

Istege bagl harici USB 1,44 MB

Bir adet istege bagli slimline SATA
DVD-ROM ya da DVD+RW siiriicii

NOT: DVD cihazlari sadece veriye
dayalidir.

Istege bagh dahili USB

Istege bagh dahili ¢ift SD modiilii

Istege bagl vFlash kart (iDRAC6 Enterprise
kart ile)

Konektorler

Geri
NIC

NIC Yo6netim Konsolu

Seri
USB
Goriintii

vFlash

On
Goriintli
USB

Dahili
USB
SD

Dort RJ-45 (entegre 1 GB NIC'ler)

iDRACG6 Enterprise kartli tek bir istege bagl
yonetim NIC baglant1 noktasi

9-pin, DTE, 16550-uyumlu
Dort adet 4 pinli, USB 2.0 uyumlu
15 pinli VGA

iDRAC6 Enterprise kartinda bir adet istege
bagl vFlash bellek kart1 yuvasi

15 pinli VGA
iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu

Bir adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
iki adet istege bagh dahili SD modiilleri
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Gorintii

Video tiirii iDRAC6 ozellikli biitiinlesik Matrox G200
Video bellek 8 MB (iDRAC uygulama bellegi ile
paylasimlr)
Giig
AC gii¢ kaynag1
Watt degeri (gilic kaynag: basina) 1100 W

Voltaj (gii¢ kaynagi basina)
Sistem 1s1 dagitimi

Maksimum bosta devreye girme
akimu (gii¢ kaynag basina)

Piller

Sistem pili

100-240 V, 50/60 Hz, otm.-araliklama

4012 BTU/saat

Tipik hat kosullari altinda ve tiim sistemin
cevre caligma araligi boyunca, bosta devreye
girme akimi 10msn ya da daha kisa bir siire

icin gii¢ kaynagi basina 55 Ampere ulagabilir.

CR 2032 3,0-V lityum diigme pil

RAID pil (istege bagli) 3,7 V lityum iyon
Fiziksel
Yiikseklik 8,642 cm
Genislik Cerceve olmadan 44,05 cm
Cergeve ile 48,24 cm
Derinlik Cergeve olmadan 72,06 cm

Agirlik (maksimum konfigiirasyon)

Agirlik (bos)

Cergeve ile 75,56 cm
26,1 kg
21,15 kg
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Cevresel

NOT: Belli sistem yapilandirmalarinin gevre énlemleri hakkinda ilave bilgi igin,
bkz. www.dell.com/environmental_datasheets.

Sicaklik
Calisma

Depolama

Bagil Nem
Calisma

Depolama
Maksimum titresim

Calisma

Depolama
Maksimum sarsint1

Calisma

Depolama

Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli
10° - 35°C
NOT: 900 m'nin izerindeki yiiksekliklerde,

maksimum c¢alisma sicakligi 0,55 °C/168 m
oraninda iner.

Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli
—40° - 65°C

Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%20 - %380 (yogunlagsmasiz)

%5 - %95 (yogusmasiz)

15 dakika boyunca 5-350 Hz'de 0,26 G
15 dakika boyunca 3-200 Hz'de 0,5 G

Calisma yoniinde pozitif z ekseninde (sistemin
her bir tarafinda bir darbe) 2,6 ms siireli 31 G
tek sok darbesi

Depolama - pozitif ve negatif x, y ve z
eksenlerinde 2 ms'ye kadar 71 G degerinde
gergeklesen birbiri ardina altt sok darbesi
(sistemin her bir tarafinda bir darbe)
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Cevresel (devami)

Yiikseklik
Calisma

Depolama
Havadan Gegen Madde Diizeyi
Simif

-16-3048 m

NOT: 900 m'nin Gzerindeki yliksekliklerde,
maksimum g¢alisma sicakligi 0,55 °C/168 m
oraninda iner.

—16 - 10.600 m (—50 - 35.000 ft)

ISA-S71.04-1985 ile tanimlanan bigimde G2
veya duisiik
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Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise (x64) Edition

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise (x86) Edition
SP2 oy

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise/Datacenter (x64)
SP2 oy Edition

Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard + Premium
(x64) Edition

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V"

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

SUSE" Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SP3 oy SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

(Pt M MWK Solaris® 10 10/9 (x86_64)

VMware® ESX Version 4.0 Update 1

VMware ESXi Version 4.0 Update 1

(3 o wno) Citrix® XenServer™ 5.6
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